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Notes, Cautions, and Warnings

g NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use
of your computer.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if
instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage,
personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and PowerVault are trademarks of Dell Inc.; Intel and Xeon are registered
trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries; Microsoft and Windows are either
trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.

Model E02S
Regulatory Type E02S001

April 2010  P/N F354N Rev. A01



Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Rails and System in a Rack

Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cable(s)

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cable(s)

Bend the system power cable(s) into a loop as shown in the illustration and
secure the cable(s) to the bracket using the provided strap.

Plug the other end of the power cable(s) into a grounded electrical outlet or
a separate power source such as an uninterruptible power supply (UPS) or
a power distribution unit (PDU).

Turning On the System

»

Press the power button on the system and on the optional monitor, if used.
The power indicators should light.
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Installing the Optional Bezel

Install the bezel (optional).

Supported Operating System

Your system is preinstalled with Microsoft® Windows® Storage Server 2008
Standard x64 Edition.

% NOTE: For the latest information on supported operating systems, see www.dell.com

Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with
your system. Warranty information may be included within this document or
as a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes how to
install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system features
and describes how to troubleshoot the system and install or replace system
components. This document is available online at support.dell.com.

*  Any media that ships with your system that provides documentation and
tools for configuring and managing your system, including those pertaining
to the operating system, system management software, system updates, and
system components that you purchased with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates
first because they often supersede information in other documents.
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Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not
perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell ™ offers
comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.

NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device described in this
document in compliance with the requirements of the official Mexican

standards (NOM):

Importer:

Model number:
Supply voltage:
Frequency:

Current consumption:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

E02S

100-240 VAC

50/60 Hz.

7.0-3.5A
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Technical Specifications

Processor

Processor type

One or two quad-core Intel® Xeon® Processor 5500
series

Expansion Bus

Bus type

PCI Express Generation 2

Expansion slots via riser card:

Riser 1 (Center Riser)

Riser 2 (Left Riser)

One full-height, 9.5-inch length, x4 link (slot 1)
NOTE: This slot can be upgraded to 12.2 inches.

One low-profile, 9.5-inch length, x4 link (slot 2)

Two full-height, 9.5-inch length, x8 link (slot 3 and 4)

or

One full-height, 9.5-inch length, x16 link (slot 3)

NOTE: Support for up to 25W is available only on the first
two cards installed in the system; any additional cards
installed in the system must be 15W or under.

Memory

Architecture

800, 1066, or 1333 MHz DDRS3 registered or unbuffered
Error Correcting Code (ECC) DIMMs. Support for
Advanced ECC or Memory Optimized operation.

Memory module
sockets

Eighteen 240-pin

Memory module
capacities

Minimum RAM

1 GB or 2 GB UDIMMs and 2 GB, 4 GB,
or 8 GB RDIMMs

(single, dual, or quad-rank dependent on capacity)

1 GB with a single processor (1 DIMM per processor)

Maximum RAM

96 GB (with quad-rank 8 GB RDIMM), 144 GB
(with dual-rank 8 GB RDIMM), or 24 GB (with 2 GB
UDIMMs)
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Drives

Hard drives

Up to six 3.5-inch, internal, hot-swappable SAS or
SATA hard drives without optional internal tape
drive support

Diskette Drive

Optional external USB 1.44-MB drive

Optical drive

One optional internal slimline SATA DVD-ROM or
DVD+RW drive
Optional external USB DVD

NOTE: DVD devices are data only

Flash Drive Optional internal Secure Digital (SD) memory card
Optional external SD memory card
Connectors
Back
NIC Four RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Optional external One flash memory card slot on the back panel
VFlash card
Front
Video 15-pin VGA
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Internal
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant
Optional internal One internal flash memory card slot
SD module
Video
Video type Integrated Matrox G200
Video memory 8 MB shared
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Power

AC Power Supply (per power supply)

Wattage

Voltage
Heat dissipation

Maximum inrush

870 W (High Output)
570 W /200840 KB (Energy Smart)

90-264 VAC, autoranging, 47-63 Hz

2968.6 BT'U/hr maximum (High Output)
1944.9 BTU/hr maximum (Energy Smart)

Under typical line conditions and over the entire system

current ambient operating range, the inrush current may
reach 55 A per power supply for 10 ms or less.
Batteries
System battery CR 2032 3.0-V lithium coin cell
RAID battery 3.7V lithium ion battery pack
(optional)
Physical
Height 8.64 cm (3.4 in)
Width 48.24 cm (18.99 in) with rack latches
4431 cm (17.4 in) without rack latches
Depth 72.06 cm(28.4 in) with power supplies and bezel

68.07 cm(26.8) without power supplies and bezel

Weight (maximum
configuration)

26.1 kg (57.541b)

Weight (empty)

17.7 kg (39 Ib)
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Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets

Temperature

Operating

Storage

10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum temperature
gradation of 10°C per hour

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating
temperature is derated 1°F/550 ft.

—40° to 65°C (-40° to 149°F) with a maximum temperature
gradation of 20°C per hour

Relative humidity

Operating

Storage

20% to 80% (non-condensing) with a maximum humidity
gradation of 10% per hour

5% to 95% (non-condensing) with a maximum humidity
gradation of 10% per hour

Maximum vibration

Operating

Storage

0.26 Gms from 5-350 Hz for 5 minutes in operational
orientations

1.54 Gms from 10-250 Hz for 10 minutes in all orientations

Maximum shock

Operating Half sine shock in all operational orientations of 31 G plus
or minus 5% with a pulse duration of 2.6 ms plus or minus
10%

Storage Half sine shock on all six sides of 71 G plus or minus 5%
with a pulse duration of 2 ms plus or minus 10%
Square wave shock on all six sides of 27 G with a velocity
change at 235 in/sec or greater

Altitude

Operating -16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)
NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating
temperature is derated 1°F/550 ft.

Storage -16t0 10,600 m (=50 to 35,000 ft)
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Poznamky, upozornéni a varovani

g POZNAMKA: POZNAMKA oznaCuje ddleZité informace, které pomahaji lepSimu vyuZiti
pocitace.

A UPOZORNENI: UPOZORNENI oznacuje nebezpeci poskozeni hardwaru nebo ztraty
dat v pfipadé nedodrZeni pokynii.

A VAROVANI: VAROVANI upozoriiuje na potencialni nebezpeéi poskozeni majetku,
tirazu nebo smrti.

Informace obsazené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.
© 2009 Dell Inc. V8echna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materiala bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je prisné zakazana.

Dell, logo DELL a PowerVault jsou ochranné zndmky spole¢nosti Dell Inc.; Intel a Xeon jsou
registrované ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation ve Spojenych statech americkych a
dalSich zemich. Microsoft a Windows jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky
spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalSich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dalsi ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na
spole¢nosti vlastnici tyto znAmky a nazvy nebo na jejich produkty. Spolecnost Dell Inc. neméa
vlastnické zajmy vici ochrannym zndmkam a obchodnim nazvam jinym nez svym vlastnim.

Model E02S
Predpisovy typ E02S001

Duben 2010 €. dilu F354N Revize A01



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pred provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte bezpe&nostni

pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucdsti.

Instalace kolejnicek a systému do stojanu

Sestavte kolejnicky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpe¢nostnich
pokynti a pokynt k instalaci do stojanu dodanych se systémem.

Zacindme se systémem |
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Volitelné — Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Pripojte kldvesnici, my$ a monitor (volitelné).

Konektory na zadnf stran¢ systému maji ikony znazortiujici, ktery kabel se ma
piipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby $rouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobfe dotaZeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pfipojeni napajecich kabeli

Pripojte napdjeci kabely k systému, a pokud pouzivite monitor, ptipojte napdjeci
kabel také k monitoru.

16 | Zatindme se systémem




Zajisténi napajecich kabeli

Ohnéte napdjeci kabel do smycky, jak je zndzornéno na obrdzku, a pfipevnéte jej
dodanou paskou k drzaku.

Poté zasurite druhy konec kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky nebo jej
piipojte k samostatnému zdroji napdjeni, napiiklad ke zdroji nepferusitelného
napdjeni (UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Zapnuti systému

Stisknéte tlacitko napdjeni na systému a na monitoru (pokud je pouzivan).
Indikatory napdjeni by se mély rozsvitit.
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Instalace volitelného celniho krytu

Nainstalujte ¢elni kryt (volitelny).

Podporovany operacni systém

V4§ systém md piedinstalovdn operacni systém Microsoft® Windows® Storage
Server 2008 Standard x64 Edition.

% POZNAMKA: Nejnovéj$i informace o podporovanych operacnich systémech naleznete
na webu www.dell.com.

Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostuduijte si informace o bezpeénosti a pfedpisech, které byly
dodany se systémem. Informace o zaruce je soucasti tohoto dokumentu nebo je
pfiloZzena samostatné.

*  Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  Pfirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a
popisuje feSen{ problémd se systémem a instalaci nebo vyménu komponent.
Tento dokument je k dispozici online na webu support.dell.com.

* Média dodand se systémem obsahuji dokumentaci a ndstroje pro konfiguraci
a spravu systému. Mohou byt doddna napiiklad média tykajici se opera¢niho
systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a komponent
zakoupenych se systémem.
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Q POZNAMKA: Vidy nejprve zkontrolujte a protéte aktualizace uvedené na adrese
support.dell.com, protoZe tyto aktualizace ¢asto nahrazuji informace v ostatnich
dokumentech.

Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupt popsanych v této ptiru¢ce nebo nepracuje-li
systém podle o¢ekdvani, nahlédnéte do Piirucky majitele hardwaru. Spole¢nost
Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni $koleni a certifikaci. Dal3i
informace naleznete na webovych strankdch www.dell.com/training. Tato sluzba
nemusi byt nabizena ve viech regionech.

Informace NOM (pouze Mexiko)

K zatizeni popsanému v tomto dokumentu se vztahuji v souladu s pozadavky
oficidlni mexické normy NOM nisledujici informace:

Dovozce: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.E.
Cislo modelu: E02S
Napdjeci napéti: 100-240 V stt.
Frekvence: 50/60 Hz
Spotteba proudu: 7,035 A
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Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru

Jeden nebo dva ¢tyfjadrové procesory Intel® Xeon®

fady 5500

RozSifovaci shérnice

Typ sbérnice

PCI Express 2. generace

Rozsitujici sloty prostfednictvim zvedaci karty:

Zvedaci karta 1 (stfedni) Jeden slot x4 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (slot 1)

Zvedaci karta 2 (leva)

POZNAMKA: Tento slot Ize upgradovat na délku 12,2 palce.
Jeden nizkoprofilovy slot x4 s délkou 9,5 palce (slot 2)
Dva sloty x8 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (sloty 3 a 4)
nebo

Jeden slot x16 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (slot 3)
POZNAMKA: Podpora pro vykon aZ 25 W je k dispozici pouze
pro prvni dvé karty nainstalované do systému. Dal$i instalované
karty musi mit vykon 15 W nebo nizsi.

Pamé

Architektura Pamét’ové moduly DIMM s taktovaci frekvenct 800,
1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3, registrované nebo bez
vyrovndvaci paméti, s ochranou ECC; podpora
technologie Advanced ECC a optimalizace vyuZiti
pamcti

Kapacity Osmndct 240kolikovych

pamét’ovych modula

Kapacity
pamét’ovych moduld

Minimum paméti RAM

Moduly UDIMM 1 GB a 2 GB, moduly RDIMM 2 GB,
4GB

nebo 8 GB

(jednoduché, dudlni nebo kvadralni — v zdvislosti na
kapacite)

1 GB s jednim procesorem (1 modul DIMM pro jeden
procesor)

Maximum paméti RAM

96 GB (s kvadralnimi moduly RDIMM 8 GB), 144 GB
(s dudlnimi moduly RDIMM 8 GB) nebo 24 GB (s
moduly UDIMM 2 GB)
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Jednotky

Pevné disky

Az 3est 3,5palcovych pevnych diskd SAS nebo SATA
piipojitelnych za provozu bez podpory volitelné interni
paskové jednotky

Disketovi jednotka

Volitelnd externi jednotka USB 1,44 MB

Optickd jednotka

Jedna volitelnd interni jednotka DVD-ROM nebo
DVD+RW (slim-line SATA)

Volitelnd externi jednotka USB DVD

POZNAMKA: Zafizen DVD jsou uréena pouze pro data.

Disk flash Volitelnd interni pamé ova karta SD (Secure Digital)
Volitelnd externi pamé ovd karta SD
Konektory
Vzadu
Si ové Ctyii konektory sité Ethernet typu RJ-45 podporujici
rychlosti 10/100/1000 Mb/s
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA

Volitelnd externi karta
VFlash

Jeden slot pro pamé ovou kartu flash na zadnim panelu

Vpredu

Video 15kolikovy VGA

USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Interni

USB Jeden 4kolikovy, USB 2.0

Volitelny interni modul

SD

Jeden interni slot pro pamé ovou kartu flash

Video

Typ grafiky

Integrovana Matrox G200

Grafickd pamé

8 MB (sdilena)
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Napajeni

Sttidavy proud (na jeden napdjeci zdroj)

Vykon

Napcti
Odvod tepla

Maximalni ndrazovy
proud

870 W (vysokokapacitni zdroj)
570 W /200840 KB (Energy Smart)

90-264 V stt., automatické ptepindni rozsahu, 47-63 Hz

Maximalné 2968,6 BTU/hod. (vysoky vykon)
Maximalné 1944,9 BTU/hod. (Energy Smart)

V typickych podminkdch napajeni a v celém provoznim
rozsahu systému muze ndrazovy proud dosihnout 55 A
na jeden napdjeci zdroj po dobu 10 ms nebo méné.

Baterie

Systémova bateric

Lithium-iontova knoflikova baterie CR 2032 3,0V

Baterie RAID Lithium-iontova baterie 3,7 V
(volitelna)
Rozmeéry
Vyska 8,64 cm
Siika 48,24 cm se zdpadkami kolejnicek
44,31 cm bez zapadek kolejni¢ek
Hloubka 72,06 cm s napdjecimi zdroji
68,07 cm bez napdjecich zdroja
Hmotnost (maximalni 26,1 kg
konfigurace)
Hmotnost (prazdné) 17,69 kg

Prostiedi

POZNAMKA: Dal¥ informace o méfenych Udajich prostiedi najdete pro jednotlivé
systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota

Provozni

22

10 az 35 °C s maximalnim ndrdstem teploty o 10 °C za
hodinu

POZNAMKA: V nadmo¥skych vykéch nad 900 metrl je
maximalni provozni teplota snizena o 1 °C na kaZdych 300 metrd.
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Prostiedi (pokracovani)

Skladovaci -40 az 65 °C s maximdalnim nartstem teploty o 20 °C za
hodinu
Relativni vihkost
Provozni 20 az 80 % (bez kondenzace) s maximdlnim ndrdstem
vlhkosti 0 10 % za hodinu
Skladovaci 5 a7 95 % (bez kondenzace) s maximalnim ndrstem

vlhkosti 0 10 % za hodinu

Maximadlni vibrace

Provozni

Skladovaci

0,26 g pii 5-350 Hz po dobu 5 minut v provoznich
orientacich

1,54 g pti 10-250 Hz po dobu 10 minut ve viech orientacich

Maximalni rdz

Provozni

Skladovaci

Palsinusovy rdz ve viech provoznich orientacich o sile 31 G
+/- 5 % s délkou impulsu 2,6 ms +/- 10 %

Pélsinusovy rdz na viech 3esti strandch o sile 71 G +/- 5 %
s délkou impulsu 2 ms +/- 10 %

Ridz s obdélnikovym pribéhem vlny na viech $esti strandch o
sile 27 G se zménou rychlosti 5,969 m/s nebo vyssi

Nadmotskd vyska

Provozni

Skladovaci

-16a23 048 m
POZNAMKA: V nadmofskych vyskdch nad 900 metrd je
maximalni provozni teplota sniZena o 1 °C na kaZdych 300 metrd.

-16 a7 10 600 m
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Remarques, précautions et avertissements

g REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

A PRECAUTION : une PRECAUTION indique un risque d’'endommagement du
matériel ou de perte de données en cas de non respect des instructions.

A AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d"un risque
d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes & modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

Lareproduction de ce documents, de quelque maniére que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Dell, le logo DELL et PowerVault sont des marques de Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des marques
déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis. et dans d'autres pays ; Microsoft et Windows sont des
marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire référence aux
entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérét
propriétaire vis-a-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.

Modele E02S
Type réglementaire E02S001

Avril 2010  N/P F354N Rév. A01



Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : avant de commencer, consultez les consignes de sécurité
fournies avec le systéeme.

Déballage du systéeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation des rails et du systéme dans un rack

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.
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Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire).

Les icones des connecteurs situés a l'arriere du systeme indiquent ot insérer
chaque cable. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur du cable
du moniteur, s'il en est équipé.

Branchement du ou des cables d'alimentation

Branchez le ou les cibles d'alimentation au systeme et, si vous utilisez un
moniteur, connectez son cible d'alimentation a celui-ci.
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Fixation du ou des cables d'alimentation

Repliez le cable et faites-le passer dans le clip comme la figure le montre, puis
fixez-le a l'aide de la sangle fournie.

Branchez ensuite 'autre extrémité du ou des cibles sur une prise de courant
mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité
de distribution de I'alimentation [PDU]).

Mise sous tension du systeme

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et du moniteur en option,
si vous l'utilisez. Les voyants d'alimentation s'allument.

Guide de mise en route | 29



Installation du cadre en option

Installez le cadre (facultatif).

Systeme d'exploitation pris en charge
Microsoft® Windows® Storage Server 2008 Edition Standard x64 est

préinstallé sur votre systeme.

% REMARQUE : pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.dell.com.

Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : consultez les informations sur la sécurité et les
réglementations fournies avec votre systeéme. Les informations sur la garantie se
trouvent soit dans ce document, soit a part.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer le
systéme dans un rack.

*  Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire) présente
les caractéristiques du systeme et contient des informations de dépannage et
des instructions d'installation ou de remplacement des composants. Il est
disponible en ligne sur le site support.dell.com.
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*  Tous les supports fournis avec le systeme contenant de la documentation et
des outils permettant de configurer et de gérer le systéme, y compris les
supports du systeme d'exploitation, du logiciel de gestion du systeéme, des
mises a jour systéme et des composants systeme que vous avez achetés avec
le systeme.

Q REMARQUE : vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles sur le site
support.dell.com et consultez-les en premier, car elles remplacent souvent les
informations contenues dans les autres documents.

Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure déerite dans ce guide ou si le systeme
ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document Hardware Owner's
Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ offre une formation exhaustive et
une certification sur le matériel. Pour plus d'informations, voir
www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.

Informations NOM (Mexique uniquement)

Les informations suivantes sur l'appareil décrit dans ce document sont
fournies conformément aux exigences de la Norme Officielle Mexicaine

(NOM) :

Importateur : Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Numéro de modele : E02S
Tension d'alimentation : 100-240 VAC
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation électrique : 7,0-3,5A
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Caractéristiques techniques

Processeur

Type de processeur Un ou deux processeurs quatre caeurs Intel® Xeon®
série 5500

Bus d'extension

Type de bus PCI Express 2¢me génération

Logements d'extension via une carte adaptatrice de connexions :

Adaptateur de Un pleine hauteur, longueur 9,5 pouces,
connexions 1 (central)  1iaison x4 (logement 1)

REMARQUE : ce logement peut étre agrandi a
12,2 pouces.

Un bas profil, longueur 9,5 pouces, liaison x4
(logement 2)

Adaptateur de Deux pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x8
connexions 2 (gauche) (logements 3 et 4)
ou

Un pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x16
(logement 3)

REMARQUE : |a prise en charge d'adaptateurs allant
jusqu'a 25 W n'est disponible que pour les deux premiers
adaptateurs installés. Les autres adaptateurs doivent étre
de 15 W ou moins.

Mémoire

Architecture Barrettes de mémoire ECC (code de correction
d'erreur) DDR3 cadencées a 800, 1066 ou 1333 MHz
inscrites ou sans tampon. Prise en charge des opérations
ECC avancées ou de mémoire optimisée

Module de mémoire Dix-huit a 240 broches
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Mémoire (suite)

Capacités du
module de mémoire

RAM minimale

UDIMM de 1 Go et 2 Go et RDIMM de

2 Go,4 Go ou 8 Go

(4 une, deux ou quatre rangées de connexion, selon la
capacité)

1 Go avec un seul processeur (1 DIMM par processeur)

RAM maximale

96 Go (avec RDIMM a quatre rangées de connexion de
8 Go), 144 Go (avec RDIMM a double rangées de
connexion de 8 Go) ou 24 Go (avec UDIMM de 2 Go)

Lecteurs

Disques durs

Jusqu'a six disques durs SAS ou SATA internes de
3,5 pouces échangeables a chaud, sans prise en charge
du lecteur de bande interne, en option

Lecteur de disquette

Un lecteur de disquette de 1,44 Mo USB externe, en
option

Lecteur optique

Un lecteur de DVD-ROM ou DVD+RW SATA slim
interne, en option
Un lecteur de DVD USB externe, en option

REMARQUE : les périphériques DVD sont uniquement
des périphériques de données.

Lecteur Flash

Carte mémoire Secure Digital (SD) interne, en option
Carte mémoire SD externe, en option

Connecteurs

Arricre
Carte réseau (NIC)
Série
USB
Vidéo

Carte VFlash externe, en

Quatre prises Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Connecteur DTE a 9 broches, compatible 16550
Deux connecteurs a 4 broches, compatibles USB 2.0
VGA a 15 broches

Un logement de carte mémoire Flash sur le panneau

option arriere
Avant
Vidéo VGA a 15 broches
USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles USB 2.0
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Connecteurs (suite)

Internes
USB

Module SD interne, en
option

Un connecteur a 4 broches, compatible USB 2.0

Un logement interne de carte mémoire Flash

Vidéo
Type de vidéo Matrox G200 intégré
Mémoire vidéo Partagée de 8 Mo

Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance
Tension

Dissipation thermique

870 W (haute capacité)
570 W/200840 KO (mode Energy Smart)

90-264 VAC, avec sélection automatique de la tension,

47-63 Hz

Maximum de 2968,6 BTU/h (haute capacité)
Maximum de 1944,9 BTU/h (mode Energy Smart)

Appel de courant Dans des conditions de ligne typiques et dans toute la
maximal gamme ambiante de fonctionnement du systeme,
l'appel de courant peut atteindre 55 A par bloc
d'alimentation pendant un maximum de 10 ms.
Piles

Pile du systeme

Batteric RAID
(en option)

Pile bouton au lithium-ion CR 2032 (3 V)
Pack 3,7 V au lithium-ion

Caractéristiques physiques

Hauteur

8,64 cm (3,4 pouces)

Largeur

48,24 cm (18,99 pouces) avec des loquets en rack
44,31 cm (17,4 pouces), sans les loquets du rack
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Caractéristiques physiques (suite)

Profondeur

72,06 cm (28,4 pouces), avec les blocs d'alimentation et
le cadre
68,07 cm (26,8 pouces), sans les blocs d'alimentation ni
le cadre

Poids (configuration
maximale)

26,1 kg (57,54 livres)

Poids (a vide)

17,7 kg (39 livres)

Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées a
différentes configurations particuliéres, voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Stockage

De 10 435 °C (50 4 95 °F) avec un gradient thermique
maximal de 10 °C par heure

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a 900 métres
(2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est
réduite de 0,55°C (1°F) tous les 168 métres (550 pieds).

De -40 ° 4 65 °C (de -40 ° a 149 °F) avec un gradient
thermique maximal de 20 °C par heure

Humidité relative

En fonctionnement

Entreposage

De 20 % a 80 % (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10 % par heure

De 5 % 495 % (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10 % par heure

Tolérance maximale
aux vibrations

En fonctionnement

Entreposage

0,26 Gms avec un balayage de 5 a 350 Hz pendant
5 minutes (en position de fonctionnement)

1,54 Gms de 10 4 250 Hz pendant 10 mn (toutes positions)

Choc maximal

En fonctionnement

Une impulsion de choc demi-sinusoidal de 31 G a plus ou
moins 5 % pendant un maximum de 2,6 ms & plus ou moins
10 % (toutes positions de fonctionnement)
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Environnement (suite)

Entreposage

Une impulsion de choc demi-sinusoidal sur les six cotés de
71 G a plus ou moins 5 % pendant un maximum de 2 ms a
plus ou moins 10 %

Choc d'ondes carrées sur les six cotés de 27 G avec un
changement de vitesse supérieur ou égal a 587 m/sec
(235 pouces/sec)

Altitude

En fonctionnement

Entreposage

De -16 a3 048 m (de -50 a 10 000 pieds)

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a 900 métres
(2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est réduite
de 0,55 °C (1 °F) tous les 168 métres (550 pieds).

De -16 2 10 600 m (-50 a 35 000 pieds)
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerk-
sam, mit denen Sie das System besser einsetzen kdnnen.

/\ VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht auf mégliche Beschadigung der
Hardware oder Verlust von Daten bei Nichtbefolgung von Anweisungen aufmerk-
sam.

A WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewie-
sen, die materielle Schiden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur
Folge haben konnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielféltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schrift-
liche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo und PowerVault sind Marken von Dell Inc.;
Intel und Xeon sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Landern;
Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen L&ndern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und
Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Modell E02S
Vorschriftentyp E02S001

April 2010 Teilenr. F354N Rev. AO1



Installation und Konfiguration

A WARNUNG: Lesen Sie vor der Ausfiihrung der folgenden Schritte die Sicher-
heitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzel-
nen Komponenten.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems zu-
nichst die Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen, die im
Lieferumfang lhres Systems enthalten sind.
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschlisse auf der Rackseite des Systems sind mit Symbolen gekenn-
zeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken
Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels
festzuzichen.

AnschlieBen der Netzstromkabel

Verbinden Sie die Netzstromkabel mit dem System sowie gegebenenfalls mit
dem Bildschirm.
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Sichern der Netzstromkabel

Bilden Sie mit dem(n) System-Netzstromkabel(n) wie abgebildet eine
Schlaufe, und sichern Sie das/die Kabel mit dem beigefiigten Riemen an der
Klammer.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steck-
dose oder mit einer separaten Energiequelle, etwa einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) oder einer Stromverteilungseinheit (PDU).

Einschalten des Systems

»

Driicken Sie den Netzschalter am System und am optionalen Bildschirm, falls
verwendet. Darauthin sollten die Betriebsanzeigen aufleuchten.
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Anbringen der optionalen Frontverkleidung

Installieren Sie die Frontverkleidung (optional).

Unterstiitztes Betriebssystem

In Ihrem System wurde Microsoft® Windows® Storage Server 2008 Standard
x64 Edition vorinstalliert.

% ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen erhal-
ten Sie unter www.dell.com.

Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebshestimmungen, die mit
lhrem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen méglicherwei-
se als separates Dokument beigelegt sein.

* Inder zusammen mit der Rack-Lésung gelieferten Rack-Dokumentation
ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen tiber System-
funktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren oder Aus-
tauschen von Systemkomponenten. Sie finden dieses Dokument online un-
ter support.dell.com.

*  Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumentatio-
nen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems, insbe-
sondere in Bezug auf Betricbssystem, Systemverwaltungssoftware, System-
Updates und mit dem System erworbene Komponenten.
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E4 ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com aktualisierte Do-
kumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere Informationen
werden damit gegebenenfalls ungiiltig.

Wie Sie technische Unterstiitzung erhalten

Iralls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollzichen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nehmen Sie das Hardware-
Benutzerhandbuch zur Iand. Dell™ bietet Thnen umfangreiche Hardware-
Schulungen und Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfigung.

NOM-Informationen (nur Mexiko)

Die folgenden Informationen bezichen sich auf das in diesem Dokument be-
schriebene Gerit und sind in Ubereinstimmung mit den mexikanischen Nor-

men (NOM):

Importeur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Modellnummer: E02S

Netzspannung: 100-240 Volt-Wechselspannung
Frequenz: 50/60 Hz

Stromverbrauch: 7,0-3,5A
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Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp

Ein oder zwei Quad-Core Intel® Xeon® Prozessoren der
Reihe 5500

Erweiterungsbus

Bustyp

PCI-Express Generation 2

Erweiterungssteckplitze tiber Riserkarte:

Riser 1 (mittlere
Steckkarte)

Riser 2 (linke Steckkarte)

Ein x4-Steckplatz mit voller Bauhéhe, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 1)

ANMERKUNG: Dieser Steckplatz kann auf 12,2 Zoll auf-
geriistet werden.

Ein x4-Low-Profile-Steckplatz, 9,5 Zoll Linge (Steck-
platz 2)

Zwei x8-Steckplitze mit voller Bauhohe, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 3 und 4)

oder

Ein x16-Steckplatz mit voller Bauhohe, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 3)

ANMERKUNG: Bis zu 25 W werden nur auf den beiden
zuerst im System installierten Karten unterstiitzt; fiir alle
danach installierten Karten werden hdchsten 15 W unter-
stiitzt.

Speicher

Architektur

Registrierte oder nicht gepufferte ECC (Error Correc-
ting Code) DDR3-DIMMs mit 800, 1066 oder 1333
MHz. Unterstiitzung fir Advanced ECC oder speicher-
optimierten Betrieb.

Speichermodulsockel

18 x 240-polig

Speichermodulkapazititen

RAM (Minimum)

44

1-GB oder 2-GB-UDIMMs, und 2-GB-, 4-GB-, oder
8-GB-RDIMMs

(Single-, Dual- oder Quad-Rank, je nach Kapazitit)

1 GB mit einem Einzelprozessor (1 DIMM pro Prozes-
sor)
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Speicher (Fortsetzung)

RAM (Maximum)

96 GB (mit Quad-Rank 8-GB-RDIMM), 144 GB
(mit Dual-Rank 8-GB-RDIMM) oder 24 GB
(mit 2-GB-UDIMMs)

Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Bis zu sechs interne, hot-swap-fihige 3,5-Zoll-SAS- oder
SATA-Festplattenlaufwerke ohne optionalen internen
Bandlaufwerkschacht

Diskettenlaufwerk

Optionales externes USB-Laufwerk fiir 1,44-MB-Disket-
ten

Optisches Laufwerk

Ein optionales internes SATA-DVD-ROM- oder
DVD+RW-Laufwerk in Flachbauweise
Optionales externes USB-DVD-Laufwerk

ANMERKUNG: DVD-Geréte sind reine Datenlaufwerke.

Flash-Laufwerk

Optionale interne Secure Digital (SD)-Speicherkarte
Optionale externe SD-Speicherkarte

Anschliisse
Riickseite
NIC Vier RJ-45 10/100/1000-MBit/s-Ethernet-Anschliisse
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Grafik VGA, 15-polig

Optionale externe
VFlash-Karte

Ein Flash-Speicherkartensteckplatz an der Rickwand

Vorderseite

Grafik VGA, 15-polig

USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Intern

USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform

Optionales internes SD-
Modul

Ein interner Flash-Speicherkartensteckplatz
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Grafik

Grafiktyp Integriert, Matrox G200
Grafikspeicher § MB Shared Memory
Strom

AC-Netzstromversorgung (je Netzteil)

Leistung 870 W (Hochleistung)
570 W /200840 KB (Energy Smart)

Spannung 90-264 Volt-Wechselspannung, autom.
Bereichseinstellung, 47-63 Hz

Wirmeabgabe Maximal 2968,6 BT'U/h (Hochleistung)
Maximal 1944,9 BTU/h (Energy Smart)

Maximaler Unter typischen Leitungsbedingungen und tiber den

Einschaltstrom gesamten Umgebungsbetriebsbereich des Systems kann
der Einschaltstrom pro Netzteil tber einen Zeitraum
von 10 ms oder weniger 55 A erreichen.

Batterien

Systembatterie CR 2032, 3.0-V-Lithium-lonen-Knopfzelle

RAID-Batterie 3,7V Lithium-lonen-Batterie

(optional)

Abmessungen und Gewicht

Hohe

8,64 cm

Breite 48,24 cm mit Rack-Befestigungselementen
44,31 cm ohne Rack-Befestigungselemente
Tiefe 72,06 cm mit Netzteilen und Blende
68,07 cm ohne Netzteile und Blende
Gewicht (maximale 26,1 kg
Konfiguration)
Gewicht (leer) 17,7 kg

46 [ Handbuch zum Einstieg



Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir verschiedene
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Waihrend des
Betriebs

Lagerung

10° bis 35 °C bei einem max. Temperaturanstieg von 10 °C pro
Stunde

ANMERKUNG: Bei Hhen iiber 900 Meter verringert sich die ma-
ximale Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.

—40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F) bei einem max.
Temperaturanstieg von 20 °C pro Stunde

Relative Luftfeuchtigkeit

Wihrend des 20 % bis 80 % (nicht-kondensierend) mit einem Anstieg der
Betriebs Luftfeuchtigkeit von maximal 10 % pro Stunde
Lagerung 5% bis 95% (nicht-kondensierend) mit einem Anstieg der Luft-
feuchtigkeit von maximal 10 % pro Stunde
Zulissige
Erschiitterung
Wiihrend des 0,26 Gms bei 5-350 Hz far 5 Minuten in Betriebsrichtungen
Betriebs
Lagerung 1,54 Gms bei 10-250 Hz far 10 Minuten in allen Richtungen
Zulissige
Stofeinwirkung
Wiihrend des Halbsinusstof in alle Betriebsrichtungen von 31 G plus oder
Betriebs minus 5 % mit einer Impulsdauer von 2,6 ms oder minus 10 %.
Lagerung Halbsinusstof auf allen sechs Seiten von 71 G plus oder minus
5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms oder minus 10 %.
Rechteckwellenstof auf allen sechs Seiten von 27 G mit einer
Geschwindigkeitsinderung von mindestens 6 m/s.
Hohe tiber NN
Wiihrend des —-16 bis 3 048 m
Betriebs ANMERKUNG: Bei Hohen {iber 900 Meter verringert sich die ma-
ximale Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.
Lagerung -16 bis 10 600 m
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Inueiwon, TPoooxn Kal Tposidotroinon

g ZHMEIQZH: H SHMEIQZH utrodeikvigl onpavTikEG TTANPOQOPIES TTOU 0OG
BonBouv va xpnoiyoTroleite KAIAUTEPA TOV UTTOAOYIOTH GOG.

/\ MPOZOXH: H MPOZOXH utroBnAwver BuvnTikr UAIKA JNuid f aTTGAEIa
Sedopévwy, av dev akoAouBouUvTai ol odnyies.

/\ MPOEIAOMOIHEH: H MPOEIAOMOIHEH uTrodnAGVel SuvnTikr UAIKA
{nuid, cwpaTikn BAGRN 1 8davaro.

O i pogopicg avTod TOL EYYPAPOV pmopel va aAAGEOVY Y®Pic TpoctdoToinom.
© 2009 Dell Inc. Mg tqv em@OAaén TavVTOS SLUKIIONATOG.

AToyopeETAL QVGTNPMS 1) VOTAPOYDOYH AVTMV TOV VAIKAV L€ OTOLOVONTOTE TPOTO YMPIS TV
&yypaon Gdewo g Dell Inc.

H ovopacia Dell, to Aoydtumo DELL kox 1y ovopacio PowerVault eivar epmopikd ofjpato g

Dell Inc. Ot ovopacisg Intel ko Xeon givon ofjpata katatedévra g Intel Corporation otig H.IT.A.
Kot o€ GAeg ydpeg. Ot ovopaoieg Microsoft kot Windows sivaun eite epnopid onjpota gite ofjpota
kartoteBévro g Microsoft Corporation otig Hvopéveg IMolreieg n/kon o€ Ghheg ydpec.

AM\o. PlTTOpIKG O OTOL KoL EPTOPIKES OVOL aGiEG LTOpEl Va ¥pNGILOTOLOHVTOL GTO TOPOV EYYPUPO
avaeepOUeva €iTe GTOVG KATOYOVS TV ONUATOV KoL TV Ovopdtov gite ota mpoidvta tovs. H
Dell Inc. maparteiton and ke Sikaimpo 6 EUTOPIKE GNATO KOl EUTOPIKEG OVOLAGIES TPiTMV.

Movrého E02S
TUmog kavovigpwy E02S001

Ampiliog 2010 P/N F354N  Ava@. A0l



EykardoTaon kal pUOUIOT TTAPAUETPWY

A NPOEIAONOIHZH: NpoToU ekTEAECETE TRV TTOPAKATW S1adIKACIa,
oupuBouAeuBeiTe TIG 08nyieg ao@AAgiag TTou ouvodeUouv To CUCTNHA
oag.

AVOIYHMO TNG CUCKEUNTIOG TOU CUGTHUATOS

Avoi&Te TN GVOKEVOGIN TOV CLGTHLATOG GOG KL AVaYVMPIoTE KAOE avTiKeiEVO.

ToroB£TNON TWV PAYWV KAl TOU CUCGTAUATOS O¢€ rack

ZUVOPLOAOYNOTE TIG PAYES KO EYKATACTNOTE TO GVOTNWO 6€ Fack cOpE®Va, e
T1IC 00N yieg ac@aletog kal Tic 0dnyieg eykatdotaomg og rack Tov mapéyovral pe
T0 GVLGTNUE GOG.
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MpoaipeTika — LOvEeon TANKTPOAOYiOU, TTOVTIKIOU Kol 000vng

Zuvdéote 10 TANKTPOAGY10, TO TOVTIKL Kot TV 000V (TPOaIpeTIKA).

O1 B0peg 610 TioW PLEPOS TOL CLUGTNHUATOG £YOVV EKOVIOLN T OTTOTN
VIOJEKVHOVV TO KAAMO10 TOL cuvdéetat og Kabe BOpa. [Ipémetl va coitete Tig
Bideg (eav vapyovv) ot BHpa kokmdiov g 006vNC.

Z0vdeon Twv KOAwdiwv TpoPodoaiag

Yuvdéote 1o(Ta) Kahddo() TPoPodoGiag TOL GLGTAOTOS GTO GUGTNUO KO,
€dv ypnoonoteite 006v, GuvHEsTE TO KOAMDIO TPOPOdOGiag TG 006vNg otV
006vn.
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Ac@dAion Twv KOAwSiwv TpoPodoaiag

ToAi&te 10 KOADOLO TPOPOSOGING TOV GUGTAATOS OTMS PAIVETAL GTNV EKOVAL
KOl OTEPEDOTE T GTO OTNPLYLLO XPTCLLOTOLDOVTAG TNV TAPEXOLEVT ToVid.
TomoBetoTE TNV GAAN GKp1 TOL KaAmSiov (1} TOV KaA®MSi®Y) TpoPodociag oe
yeltopévn npila 1 o Eexwpiot YN NAEKTPIKOD pedUATOC, .Y, O€ £va COGTN UL
adidAeurtng tpoodoaiog (UPS) 1 pa povada dravoung pevpatog (PDU).

Evepyotroinon Tou OuoTAPATOG

Q

>

[Matmote to Kovumi Aettovpying 6TO GUGTNLA KoL GTNV TPOALPETIKN 000V, av
xpnowomoteitatl. Avafouv ot Avyvieg Aettovpyiag.
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TomoB£TnON TNG TTPOAIPETIKAG OTEPAVNG OCUYKPATNONG

TonoBethoTe TN 6TEPAVN GLYKPATNOTS (TPOALPETIKA).

Ymrootnpi{Opevo AeIToupyikoé cUCTHHA

210 6VoTNUE c0g Eivol TPOEYKATEGTNUEVO TO Microsoft® Windows® Storage
Server 2008 Standard x64 Edition.

Q ZHMEIQZH: lNa mo mpoo@ateg TTANPOPOpIEG OXETIKA e Ta ASITOUPYIKG CUCTHAUAT
TTOU UTTOOTNPICOVTaI, ETTIOKEQPTEITE TN G1EUBUVAON www.dell.com

AAAEG TTANPOPOPIEG TTOU EVOEXETAI VO
XPEIOOTEITE

A MPOEIAONOIHZH: AvaTtpé§re oTIg TTANPOPOPIEG OXETIKA ME TNV
AC@AAEIA KOl TOUG KAVOVIOOUG TTOU £XOUV OTTOOTOAEI [JE TO
oUoTnud cag. O1 TTANPOYOPIES yIa TRV £yyUnon ev3ExeTal va
oupTtrepiAappdvovTtal o€ autod To £yypa@o I va arroTeAoUV SEXwPIoTO
£yypa@o.

* H avriotoyn tekpunpincn mtov cuvodevel T dikn 6og Adon Yo tortobétnon
og rack meptypdetl Tov Tpomo TonoHETNoNG TV CLOTHUNTOC Gog o€ rack.

*  To eyyepioio kardyov vAikod TAPEXEL TANPOPOPIES CYETIKA. LIE TOL
YOPOKTNPLOTIKG TOL GUGTNLOTOG KO TEPLYPAPEL TNV AVTILETAOTION
TPOPANLATOV TOV CLGTNUOTOG GOG KOL TNV EYKATAGTAOT 1] TNV AVIIKATAGTOON
GLOTATIKAOV OTOLYEI®MY TOV cLGTHHOTOC. To TaPOV Eyypao givar Stabéoylo
nNAektpovikd oty Tomobesio support.dell.com.
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e Tuydv dickor CD/DVD 1tov 6uvodehovv 1o cOGTNIA 6OG KoL ToPEYOLY
TEKUNPIOG KoL EPYAAELD Y10l TN OLOUOPPMOT| KoL TN OLOYEIPLOT TOL
GLOTNUOTOS GAG, OTOV CVUTEPIAAUPAVOVTAL 1) TEKUNPI®mON KoL T EPYOAEia yio
TO AELTOVPYIKO GUOTNLIE, TO AOYIGUIKO SLoEIPIONG CLGTNILOTOG, Ot
EVILEPMGEIG GLOTNUOTOG Kot TO, EEAPTNILOTA GVGTALATOG TOV ayopdcate pall
L& T0 GUOTNUE GOC.

g ZHMEIQZH: EAéyxeTe TTAVTOTE VIO EVIUEPWHEVEG EKBOTEIC OTNV TOTTOBETIa
support.dell.com/manuals kai va SIoBAZETe TTPWTA TIG EVNUEPWHEVES
ekdOTEIG eTTEIBA TTOAU GUXVA avTIKABIGTOUV TIG TTANPOQOpIEG AAAWY EyypAPV.

AQqyn TeXVIKAG BonRBelag

Edv dev kotovoeite pia d1a01kacior Tov 061y00 dLTOL 1) 0V TO GOGTNO dEV
Ae1Tovpyet [LE TOV AVOUEVOLEVO TPOTO, avaTpéETe 610 Eyyelpidio katdyov vlikod.
H Dell™ TAPEYEL OAOKATPOUEVT EKTTOIGELOT KOt TTIoTOTOIN o™ LAKOD. T
MEPLoCOTEPES TANPOPOpPies, avatpééte ot dievbuvven www.dell.com/training.
H vanpecio avth evdéyetol va Unv Tpoceépetal oe OAES TIG TOM0OETIES.

MAnpogopieg NOM (Mévo yia To Megikod)

O TopoKAT® TANPOPOPIES TAPEYOVTOL Y10 TN CUCKELT] TTOV TEPLYPAPOVTUL GTO
TapOV EYYPOPO GCOUPOVO, LLE TIG TPOSLOYPOPEG TV ETICT|L®V TPOTOHTWOV TOV
Me&wov (NOM):

Ecayoyéag: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

ApBpdg povtéhov: E02S

Tdon mapoyng: 100-240 VAC
Zoyvomnro: 50/60 Hz
Koatavéiwon 7,0-3,5A
pPELHATOC:
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TeXVIKEG TTPOSIOYPAPES

EmegepyaoTng

Tomog eneepyaoctn "Evog 1 600 tetpamoupnvor emelepyaots Intel® Xeon®
Ye1pd 5500

AiauAog eTrékTaong

TYmog dadvrov PCI Express Generation 2

Ynodoyég enékraong péow kabetng kaptag (riser):

KdaOetn xapra (riser) 1 Mia ovvdeon TAnpovg vyovg, punkovs 9,5 wichv, X4
(kevtpucn) (vmodoyn 1)
ZHMEIQZH: H utodoxn auTr ptropei va avoadpioTsi og
12,2 ivioeg.

Mia oHvdeon mAnpovg Hyovg, unkovg 9,5 wteav, X4
(vmodoyn| 2)

Kdabetn xapra (riser) 2 Abo cuvdéoelg mApovg Hyovg, 9,5 wtomv, X8 (vodoyn 3
(aproteph) ko 4)
|
Mia cOvdeon TAfpovg Vyovg, unkovg 9,5 wtcmv, X16
(vmodoyn 3)
ZHMEIQZH: Ymootipign yia éwg 25W eivai Siabéaipn
OTIG TTPWTEG U0 KAPTEG TTOU EyKaBioTavTal GT0 gUCTNUA.
Tuxov TpdoBeTEG KApTEG TTPETTEI VA €ival 15W A AiydTepo.

Mviipn

Apy1tekToviKn Movadeg DIMM ota 800, 1066 /) 1333 MHz DDR3,
registered 1 unbuffered pe Error Correcting Code (ECC).
Yrootpi&n yo Advanced ECC 7 Agttovpyic Memory
Optimized.

Movdda pvipng Agxaokt®d 240 axidov

Yrodoyég

Movada pviung 1 GB 12 GB UDIMM kat 2 GB, 4 GB,

Xopnrwdmreg 1 8 GB RDIMM
(novég, duthég N TeTPOTAEG, AVAAOYOL LE T1) XOPNTIKOTNTA)

EXéyiom pvypum RAM 1 GB pe povo enetepyaotn (1 DIMM avé eneéepyaotn)
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MvAun (ouvéxeia)

Méyom pviun RAM

96 GB (e tetpamhi 8 GB RDIMM), 144 GB (ue d1mhy 8
GB RDIMM) 4 24 GB (ue 2 GB UDIMM)

Movadeg diokwv

Movddec okAnpoD dickov

"Ewg é&1 oxAnpoi diokot 3,5 wtomv, ecmteptkol, Aueong

ouvdeong SAS 1N SATA yopig vTocTHPIEN TPOAPETIKNG
ECMTEPIKNG LOVADAG KAGETAG

Movdada diokétag

TIpoarpetikn e&mtepkn povada USB 1,44 MB

Movdda OnTIK®V dicKwmv

Mia poatpetiki ecmtepikn povado SATA DVD-ROM 7
DVD+RW, tomov slimline

Ipoarpetikn| e&mtepcn povéda USB DVD
ZHMEIQZXH: O1 cuokeuéc DVD civar povo yia dedopéva

Movéda Flash

IIpoatpetikn ecwTEPIKN KAPTO LVAING
Secure Digital (SD)
[poarpetikn e€wtepkn Kapta pviung SD

Oupeg

[Micw
Kdépta dictoov
Zelplokég
usB

Képta ypagikov

Téooepig vrodoyég RI-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
9 axidwv, DTE, ocvpupatéc pe 16550

Avo 1ev 4 axidov, copfatés e USB 2.0

VGA 15 okidov

Ipoarpetikh) e€wtepikn  Mia vrodoyn képtag pviung flash oto micm pépog
kapta VFlash
Mnpootd
Kapta ypagpikdv VGA 15 akidmv
uUSB Avo tov 4 akidwv, coppatés pe USB 2.0
Ecotepucd
USB Mia tov 4 axidov, copfotn pe USB 2.0

[poarpetikn ecwTEPIKN
povada SD

Mia vodoyn ecwtepikic kaptag pviung flash
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Kdpra ypagikwv

THmog kdpTog Ypopkmv

Evoopoatopévn Matrox G200

Mviun KapTag ypopikmv

8 MB xowng ypnong

Tpogodoaia

Tpogodocia AC (avé mapoyn Tpo@odociog)

loydg o watt

Téon
"ExAvon Beppomrog

Meéyioto pedpa

870 W (vynAn xatovalwon)
570 W /200840 KB (Energy Smart)

90-264 VAC, avtopvdulopevn, 47-63 Hz

2968,6 BTU/hr 1o mold (vynAn kotavéimon)
1944,9 BTU/hr to mo\0 (Energy Smart)

Kéto omd tumikég cuvOnKeg ypapng Kot méve omd v

€16pONG neployn Aertovpyiog teptBaAlovtog oAdKANpOL TOV
GUGTNLLOTOG, TO PEVUA EIGPONG umopel vo ayyiget Ta 55 A
ava mapoyn tpogodoaiag yio 10 ms 1y Aydtepo.
Mratapieg

Mrnatapio cuoTHpHaTog

Mmratopio RAID
(mpoarpetixn)

CR 2032 3,0 V 19vtev Mbiov cg oynpo vVopiGHaTOog

Mratapia wviev Abiov 3,7 V

duoikd XapaKkTnPIOTIKG

Yyog 8,64 cm

IM\értog 48,24 cm pe ac@dheteg rack
44,31 cm ywpig acedieieg rack

Babog 72,06 cm pe TpoQOSOTIKG Kot GTEPGVY GUYKPATNONG
68,07 cm ywpig TpoPOdOTIKG KOl GTEQAVY] GLYKPATNOTS

Bapog (uéyot 26,1 kg

Swpdpemon)

Bapog (kevd) 17,7 kg
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XapakTnpioTika mepiBdAlovrog

ZHMEIQZH: MNa emimAéov TTAnpo@opieg OXETIKG He TIG TIEPIBAANOVTIKEG PETPATEIS yia
OUYKEKPIUEVEG DIOPOPPWOEIG CUOTAUOTOG, ETTIOKEPTEITE Tr) diEUBuvon
www.dell.com/environmental_datasheets.

O¢ppoxpacio

Kot ™ Aetrtovpyia

Amobnkevon

10 émg 35 °C pe péyioto pubud petafoing g deppokpaciog
10 °Clopa.

ZHMEIQZH: Ma uwdperpo dvw Twy 900 PETPWY, N HEYIOTN
Bepuokpacia AeIToupyiag EAATTWVETAI OVOUAOTIKG kaTtd 17°C
ava@ 168 pérpa.

-40 éwg 65 °C (-40 £wg 149 °F) pe péyioto pubud petafoing
g Oeppokpoaociag 20 °Clopa

Zyetikn vypacio

Kot m Aettovpyia

Amnobfikevon

20% éwg 80% (ywpig cvpumdkvoon) pe péytoto pubud
petaforng g vypaciag 10% ava mpa

5% éwg 95% (ywpic cvpmdkvoon) pe péyroto pubud
petoforng g vypaciag 10% ava mpa

Méyiom) tardvievon

Kot ™ Aertovpyia

Amobnkevon

0,26 Gms om6 5-350 Hz ywa 5 Aentd o katgvbivoelg
Aertovpyiag

1,54 Gms a6 10-250 Hz yio 10 Aentd o OAes TIG
Katevdovoelg

Méyiot 66vnon

Kot ™ Aetrtovpyia

Advnon evig nutoviov og Oreg Tig katevdivoeis Aettovpyiog
N 31 G ovv 1 peiov 5% pe didpketo makpod 2,6 ms cov i
ueiov 10%

Amobnkevon Advnon evig nutoviov kot otig €L Thevpd 71 G ouv 1 pelov
5% pe ddpkela Tolpov 2 ms cuv 1 peiov 10%
Advnon TeTpay@viKoy KOUaTog Kot oTiS £EL Thevpéc 27 G e
aArayn Tayvtrag 235 in/sec 1 peyoldtepn
Yyopuetpo

Kotd m Aettovpyia

a6 —16 émg 3.048 pétpa

ZHMEIQZH: Ma uwopetpo dvw Twy 900 PETPWY, N PEYIOTN
Bepuokpaaia AsiToupyiag EAATTWVETAI OVOUOOTIKA KaTd 17°C
avd 168 pétpa.
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XapoakTtnpioTikd TepIBAAAovTog (ouvéxeia)

Amobnikevon a6 —16 émg 10.600 pétpa
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Dell™ PowerVault™ NX3000

Rozpoczecie
pracy z komputerem

www.dell.com | support.dell.com



Uwagi, ostrzezenia i przestrogi

g UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomosé, ktéra pomoze lepiej wykorzystac
komputer.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzetu lub
utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukciji.

A OSTRZEZENIE: O0STRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje
ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub $mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatéw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tym tekscie: Dell, logo DELL i PowerVault sa znakami towarowymi firmy
Dell Inc.; Intel i Xeon sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w U.SA i
innych krajach; Microsoft i Windows sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Tekst moze zawiera¢ takze inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszace si¢ do podmiotéw
posiadajacych prawa do tych znakéw i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw towarowych innych niz jej wiasne.

Model E02S
Rodzaj regulacji E02S001

Kwiecien 2010 Nr ref. F354N Wersja. A01



Instalacja i konfiguracja
A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej procedury

zapoznaj sie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczeiistwa dotaczonymi do
komputera.

Rozpakowanie komputera

Rozpakuj komputer i zidentyfikuj jego poszczegélne elementy.

Instalowanie prowadnic i zestawu komputerowego w szafie typu rack

A N
<) , S8
<)
o=

|E
i
i
i

Zamontuj prowadnice i zainstaluj komputer w szafie typu rack zgodnie z
instrukcjami dotyczacymi bezpieczeristwa oraz instrukcjami dotyczacymi
instalacji szaty typu rack dostarczonymi wraz z komputerem.

Rozpoczecie pracy z komputerem | 63



Opcjonalnie — podiaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podtacz klawiature, mysz i monitor (opcjonalnie).

Zlacza w tylnej cz¢$el komputera oznaczone sg ikonami wskazujacymi kabel,
ktoéry nalezy podlaczy¢ do kazdego ztacza. Nalezy upewnié sig, ze sruby na
ztaczu kabla monitora zostaty dokrecone (o ile wystepuja).

Podiaczanie kabla (kabli) zasilania

Podtacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do komputera oraz
odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do monitora, o ile jest uzywany.
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Zamocowanie kabli zasilania

Zegnij kabel (kable) zasilania komputera w petle, w sposéb przedstawiony na
rysunku 1 zamocuj kabel na wsporniku, uzywajac zataczonej opaski.

Podtacz druga konicéwke kabla (kabli) do uziemionego gniazdka elektrycznego
lub oddzielnego zrédta zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub
do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).

Wiaczanie komputera

»

Nacisnij przyciski zasilania komputera i opcjonalnego monitora, o ile jest
uzywany. Powinny zaswieci¢ si¢ wskazniki zasilania.
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Instalowanie opcjonalnej ostony

Zamontuj ostong (opcjonalna).

Obstugiwany system operacyjny

W komputerze zainstalowano fabrycznie system Microsoft® Windows®
Storage Server 2008 Standard x64 Edition.

% UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obstugiwanych systemach operacyjnych
znajduja sie na stronie www.dell.com.

Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczeristwa i przepiséw
prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z komputerem. Informacje
dotyczace gwarancji moga zostaé zamieszczone w tym dokumencie lub
dostarczone jako oddzielny dokument.

*  Dokumentacja dotaczona do szafy typu rack przedstawia sposdb
montowania na niej zestawu komputerowego.

* Instrukcja uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach komputera i
opis sposob6w rozwiazywania probleméw zaistniatych podezas jego
uzytkowania, a takze instrukeje dotyczace instalacji lub wymiany jego
elementéw. Dokument ten jest dostepny w trybie online na stronie
support.dell.com.
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*  Wizystkie nosniki dostarczone z komputerem zawierajace dokumentacje i
narzgdzia do konfiguracji komputera oraz zarzadzania nim, wliczajac te,
ktére dotyczg systemu operacyjnego, oprogramowania do zarzadzania
systemem, aktualizacji systemu oraz elementéw nabytych wraz z
komputerem.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawity sig nowe aktualizacje na
stronie support.dell.com i czyta¢ informacje o aktualizacjach, poniewaz czesto
pojawiaja sie one tam wczesniej niz w innych dokumentach.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli procedury opisane w tym podreczniku sa niezrozumiate lub jesli
komputer nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, nalezy zapoznac si¢ z Instrukcjq
uzytkownika sprzetu. Dell” oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacje w
zakresie sprz¢tu. Aby uzyskac wiecej informacji na ten temat, patrz:
www.dell.com/training. Ta ustuga moze nie by¢ dost¢pna we wszystkich
lokalizacjach.

Informacje dotyczace NOM (tylko Meksyk)

Informacje przedstawione ponizej dotycza urzadzenia opisanego w
niniejszym dokumencie i sa zgodne z wymogami standardowych norm

obowiazujacych w Meksyku (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numer modelu: E02S

Napigcie zasilania: Prad zmienny 100-240 V
Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Poboér pradu: 7,0-3,5A
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Dane techniczne

Procesor

Typ procesora

Jeden lub dwa czterordzeniowe procesory Intel® Xeon®
Processor serii 5500

Szyna rozszerzen

Typ magistrali

PCI Express Generation 2

Gniazda rozszerzen dostepne poprzez karte nosna:

Karta nosna 1 (srodkowa) Jedno gniazdo o pelnej wysokosci 1 9,5-calowej dtugosci;

Karta nosna 2 (lewa)

facze x4 (gniazdo 1)

UWAGA: Mozna wykona¢ modyfikacje tego gniazda do
dugosci 12,2 cala.

Jedno gniazdo o niskim profilu 1 9,5-calowej dtugosci;
tacze x4 (gniazdo 2)

Dwa gniazda o pelnej wysokosci i 9,5-calowej dtugosci,
tacze x§ (gniazdo 314)

lub

Jedno gniazdo o petnej wysokosci 1 9,5-calowej dtugosci;
tacze x16 (gniazdo 3)

UWAGA: Tylko dwie pierwsze karty zainstalowane w

komputerze mogg mie¢ moc do 25 W. Wszystkie dodatkowe
powinny mie¢ moc co najwyzej 15 W.

Pamieé

Architektura

Pamigci DDR3 DIMM o czestotliwosci 800, 1066 lub
1333 MHz; rejestrowane lub niebuforowane z kodem
korekeji btedu (ECC). Obstuga technologii Advanced
ECC lub dziatanie zoptymalizowane pod katem pamigci.

Gniazda modulow
pamigci

Osiemnascie gniazd 240-stykowych

Gniazda moduléw
pamigci

Minimalna pojemnos¢
pami¢ci RAM

Moduly UDIMM o pojemnosci 1 lub 2 GB oraz moduly
RDIMM o pojemnosci 2, 4 lub 8 GB (jedno-, dwu- lub
czteroszeregowe, w zaleznosci od pojemnosci)

1 GB z jednym procesorem (1 modut DIMM na
kazdy procesor)
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Pamieé(ciag dalszy)

Maksymalna pojemnos¢

96 GB (z czteroszeregowym modutem RDIMM o

pamicci RAM pojemnosci 8 GB), 144 GB (z dwuszeregowym
modutem RDIMM o pojemnosci 8§ GB) lub 24 GB
(z modutami UDIMM o pojemnosci 2 GB)
Napedy

Dyski twarde

Do szesciu 3,5-calowych wewnetrznych dyskow twardych
SAS lub SATA, wymienianych podczas pracy, bez obstugi
opcjonalnego wewnetrznego napedu tasmowego

Naped dyskictek Opcjonalny, zewngetrzny naped USB o pojemnosci
1,44 MB
Naped optyczny Jeden opcjonalny, wewnetrzny, waski naped SATA
DVD-ROM lub DVD+RW
Opcjonalny, zewngetrzny naped DVD typu USB
UWAGA: Urzadzenia DVD sg przeznaczone tylko dla danych.
Naped Flash Opcjonalna, wewngtrzna karta pamigci typu Secure
Digital (SD)
Opcjonalna, zewngtrzna karta pamicci typu SD
Ztacza
Z tylu
Kontroler NIC Cztery ztacza RJ-45 o szybkosci 10/100/1000 Mb/s sieci
Ethernet
Szeregowe 9-stykowe, DTE, kompatybilne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Crafika 15-stykowa karta VGA

Opcjonalna, zewngtrzna

Jedno gniazdo na kart¢ pamigci typu flash na panelu

karta typu VFlash tylnym
Z przodu

Grafika 15-stykowa karta VGA

USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Wewngtrzne

USB Jedno ztacze 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
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Ztacza(ciag dalszy)

Opcjonalny, wewngtrzny  Jedno wewngtrzne gniazdo na karte pamigci typu flash

modul SD

Grafika

Typ grafiki Whbudowana karta grafiki Matrox G200
Pamie¢ grafiki Wspéltdzielona o pojemnosci § MB
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na kazdy zasilacz)

Moc 870 W (wysoka wydajnos¢)
570 W /200840 KB (tryb energooszczedny)

Napigcie 90-264 V pradu zmiennego, automatyczne
dopasowywanie zakresu napigcia, 47-63 Hz
Emisja ciepta Maks. 2968,6 BTU/godz. (wysoka wydajnosc)

Maks. 1944,9 BT U/godz. (tryb energooszczedny)

Maksymalne natezenie  Przy typowym zasilaniu i w calym dozwolonym zakresie
przy wlaczeniu warunkow pracy systemu natezenie pradu przy wlaczeniu
moze osiagna¢ 55 A na zasilacz przez 10 ms lub krécej.

Baterie
Bateria systemu Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o napigciu 3,0 V
Bateria RAID Zestaw baterii litowo-jonowych o napieciu 3,7 V

(opcjonalnie)

Cechy fizyczne

Wysokos¢ 8,64 cm (3,4 cala)

Szerokos¢ 48,24 cm (18,99 cala) z zatrzaskami szafy typu rack
44,31 em (17,4 cala) bez zatrzaskow szafy typu rack

Glebokosé 72,06 cm (28,4 cala) z zasilaczem i ostona

68,07 cm (26,8 cala) bez zasilacza i ostony

Waga (przy maksymalnej 26,1 kg (57,54 funta)
konfiguracji)

Waga (bez wyposazenia) 17,7 kg (39 funtéw)
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Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych
dla poszczegdlnych konfiguraciji systemu, prosze odwiedzi¢ strone internetowa
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy

Przechowywanie

Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 10°C na godzing
UWAGA: W przypadku wysokosci ponad 2950 stép maksymalna

temperatura, w jakiej urzgdzenie moze pracowac, obniza sie o 1°F
na kazde 550 stdp.

Od 40 do 65°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszgcym 20°C na godzing

Wilgotnosé wzgledna
W trakcie pracy

Przechowywanic

od 20% do 80% (bez kondensacji) przy maksymalnym
gradiencie wilgotnosci wynoszacym 10% na godzing

od 5% do 95% (bez kondensacji) przy maksymalnym
gradiencie wilgotnosci wynoszacym 10% na godzing

Maksymalne drgania

W trakcie pracy

Przechowywanice

0,26 Gms przy czestotliwosci 5-350 Hz przez 5 minut w
kierunkach dziatania

1,54 Gms przy czgstotliwosci 10-250 Hz przez 10 minut we
wszystkich kierunkach

Maksymalny wstrzas
W trakcie pracy

Przechowywanie

Uderzenie pétsinusoidalne we wszystkich kierunkach
dziatania o sile 31 G +/- 5% i czasie trwania impulsu

2,6 ms +/-10%

Uderzenie pélsinusoidalne ze wszystkich szesciu stron o sile
71 G +/- 5% 1 czasie trwania impulsu 2 ms +/- 10%

Uderzenie fala kwadratow ze wszystkich szesciu stron o sile
27 G przy zmianie predkosci 235 cali/sek. lub wigkszej
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Warunki otoczenia(cigg dalszy)

Wysokos¢
W trakcie pracy od -16 do 3048 m

UWAGA: W przypadku wysokosci ponad 2950 stép maksymalna
temperatura, w jakiej urzadzenie moze pracowac, obniza sie o 1°F na kazde
550 stdp.

Przechowywanie Od -16 do 10 600 m
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MpumeyaHus, npeaynpexaeHus 1
npefocTepexeHuns

g NMPUMEYAHMUE. yka3biBaeT Ha Ba)Hylo MHGOPMaLMIO, KOTOpas MOMOXET
UCMoNb30BaTb KoMMbloTep 60nee 3hHEKTUBHO.

A NPEAYNPEXAEHUE. ykasbiBaeT Ha pUcK noBpexaeHus 060py0BaHUs UiN
NOTEPH flaHHbIX B CNy4ae HeCO6NI0fEeHUSA UHCTPYKLIUA.

A OCTOPOXKHO! ykasbiBaeT Ha NoTeHUHUabHYIO ONACHOCTb NOBPEAECHUS
060pyA0BaHMUS, NOY4EHNS NIErKUX TPABM WU YTPO3Y AN JKUSHU.

Hudopmauusi, conepRamascs B AAHHOM J0KYMeHTe, MOKeT ObITh 3MeHeHa (e3
MPEABAPUTEIHHOTO YBEIOMIICHUS.
© 2009 Dell Inc. Bece mpaBa 3amuuieHsbl.

BocnponsBesieHie MaTepHAIoB JaHHOTO PyKOBOJCTBA B IIF0GOH popMe 6e3 MICEMEHHOTO pa3peIleH s
kopriopatu Dell Inc. crporo 3anpeuiaercs.

Dell, nororunt DELL u PowerVault sissirorest ToBapasivu 3aakamu kopropanuu Dell; Intel u Xeon
SIBIISIFOTCSI 3aPErMCTPUPOBAHHBIMHI TOBAPHBIMHU 3Hakamu kopriopauuu Intel B CLLA u apyrux crpaHax;
Microsoft u ViNndows siBiisiroTcst TOBapHBIME 3HAKAMHE HJTH 3aPETHCTPUPOBAHHBIMU TOBAPHBIMH
3Hakamu kopriopati Maiikpocodt B CoenrHeHHbIx LllTarax n/uim qpyrux crpaHax.

OcTasbHbie TOBApHbBIC 3HAKU U Ha3BAHUA NMMPOJAYKTOB MOT'YT UCIIOJIb30BATHCA B JAHHOM PYKOBOACTBE
2151 0003HAYEHUS KOMHaHPIIjl, 3asBJIAIOLIMX IIpaBa Ha 9TU TOBAPHbIC 3HAKHU U Ha3BaHUs, UJIIU IPOAYKTOB
JTUX KOMITAHUH. Kopnopaum[ Dell ne NPETEHAYET Ha IIpaBa COOCTBEHHOCTH B OTHOIIICHHU KaKUX-
60 TOBApHbIX 3HAKOB U TOPIOBLIX HaI/IMCHOBaHI/Iﬁ, KpOoMe€ CBOUX COOCTBEHHBIX.

Mogens E02S
HopmaTtusHbii THn E02S001

Anpenb 2010. P/N F354N Pep. AO1



YctaHOBKa U KOHPUrypupoBaHue

A OCTOPO}HO! Mepep TeM Kak NPUCTYNUTb K BbINOIHEHMIO cneaylowen
npoueaypbl, NPOYUTaNTe HHCTPYKLIUM NO TEXHMKE 6€30NacHOCTH, Npunaraemble K
cucteme.

PacnakoBKa cucteMbl

PacnakyiiTe cucteMy M HACHTHQUIMPYHTE KaXKIbIH KOMIIOHEHT.

YcTaHOBKa HanpaBAsioWUX KPOHITEAHOB U CUCTEMbI B CTOMKY

CMOHTHpYIITE HanpaBsAIOINe KPOHIITEHHBI U YCTAHOBUTE CUCTEMY B CTOHKY
COTIACHO MHCTPYKIMAM MO TEXHUKE O€30MaCHOCTH U MHCTPYKLHSM IO
MOHTa)Xy B CTOHKY. DTH MHCTPYKIMH MPUIAraoTcs K CUCTEME.
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[lononHUTenbHO: NoAKNIOYEHHE KNnaBUaTypbl, MbIlLM 1 MOHUTOPA

[ToaKITIOYHTE KIABUATYPY, MBILIb ¥ MOHUTOP (IOMONHHUTEIBHO).

Pazbembl Ha 3a/1HEW MTaHETN CUCTEMbI CHAOKEHBI 3HAYKaMH, TO3BOJISTFOLIMMHI
OTIpPEIETINTh COOTBETCTBUE Kabernell pasbemMaM. Ha kabesibHOM coennHUTENE
MOHHTOpa HEOOXOMMO 3aTSAHYTh BUHTHI (€CJIH OHHU €CTb).

MoaknioyeHne Kabenen NUTaHUA

Ioncoenuuute Kabes (kabenan) nuranus Kk cucteme (cuctemam). Eciu
HCITONB3YETCS MOHHUTOP, TAKKe TIOCOEANHNTE K HeMY Kabelb THTaHus!
MOHHTOpA.
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®duKcaLua Kabenen nuTaHusa

W3oranTe mHYyp MUATAHUS CHCTEMBI B JOpMeE TMETIIH, KaK NOKa3aHo Ha PUCYHKE,
1 TIPUKPETINTE eT0 K CKOOe IpHaraeMoi MaH>KeTOM.

[MonxmrounTte npyroi KOHEI] Kabest MUTaHU K 3a3eMJICHHOH PO3eTKe
WJIN OTAEIbHOMY UCTOYHHUKY MUTAHUS, HAIPUMED, K UCTOUHUKY
Oecriepe0OMHOTO MTUTaHUS WK OJIOKY pacrpeeeHus MUTaHHs.

BrkaoyeHue cuctemMbl

HasxmuTe KHOMKY MUTaHKsI HA CHCTEMHOM OJIOKE M Ha JOTIOTHUTEILHOM
MOHHUTOpE (€CITH UCHOB3YeTCst). JJOMKHBI 3arOpeThCsl HHANKATOPBI THTAHHS.
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YcraHoBKa JONONHUTENbHOW IULLIEeBOW NaHeNnu

Vcranosure JIMUCBY1O MAaHCIb (,I[OHOJIHI/ITGHBHO).

MoaaepxrBaembie onepaLuoOHHbIE CUCTEMDI

Ha Balem KoMmbioTepe yiKe ycTanoseHa cuctema Microsoft® Windows
Storage Server 2008 Standard x64 Edition.

Q NMPUMEYAHUE. Han6onee aktyanbHyio MHGOPMaLMIO O NOAAEPHKNBAEMbIX
onepaLluoHHbIX CUCTEMaX CM. Ha BeG-caitTe www.dell.com.

®

Mpoyasa nonesHasa nHpopmauua

A OCTOPO}HO! Cm. gokymeHTaLMI0 N0 6€30MacCHOCTH U COOTBETCTBHUIO
HOpMaTHUBaM, KoTopas NpefocTaBNseTcs BMecTe ¢ KoMnbloTepoM. lFapaHTuitHas
MHGOPMaLUs MOXET BXOANTb B COCTaB JaHHOr0 JOKYMEHTa WM NPeAOCTaBAATLCA
B BU/i€ OTAENbHOr0 IOKYMEHTa.

¢ JlokymeHTalusi Ha CTOWKY, IOCTaB/isgeMasi B KOMIUIEKTE CO CTOMKOH,
CONIEPIKUT WHCTPYKIMH 10 YCTAHOBKE CUCTEMBI B 3TY CTOWKY.

*  Pykosoocmeo no sxcniyamayuu 060py0oeanus CONEPKUT HHHOPMALIHIO O
XapaKTEePHCTUKAX CHCTEMBI, TTOPS/IKE YCTPaHEHHS HEMCIIPAaBHOCTEH CHCTEMBI
1 YCTAQHOBKE MJIK 3aMeHe €e KOMITOHEHTOB. JlaHHbIH TOKyMEHT JIOCTYTIEH B
HWuTtepHeTe Ha BeO-caiite support.dell.com.
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*  J[to00ii HOCUTENh B KOMIUICKTE C CHCTEMOM, CONePIKaIInii JOKYMEHTAIHIO U
IIPOrpaMMHBIE CPEJCTBA JUI HACTPOMKU CUCTEMBI U YIIPABIICHHUS €10, BKIIIOYAst
KOMIIOHEHTBI, OTHOCSIIIMECS K onepaiuonHoi cucteme, [10 amst ynpaBneHus
CHCTEMOM 1 OOHOBIIEHHS CUCTEMBI, a TAKXKe KOMIIOHEHTHI, IPHOOPETEeHHbIE
BMECTE C CUCTEMOM.

Q NMPUMEYAHUE. PekomeHayeTcs perynspHo npoBepaTh Hanuume
06HOBNEHUN Ha BeG-caiiTe support.dell.com 1 B nepByio oyepeab U3yyatb
cofepaLlylocs B HUX UHGOPMALMIO, MOCKOJIbKY 4acTo OHa 3aMeHsleT
MHbOPMaLMIO B APYTUX LOKYMEHTaX.

Mony4yeHne TEXHNYECKON NOAAEPIKKH

Ecnu BBl He MOHMMaeTe KaKyro-JIM00 MpoLeaypy HACTOSIIEro PyKOBOACTBA, MU
€CIii cucTeMa He paboTaeT JOJDKHBIM 00pa3oM, M. Pykosodcmeo nonv3oeameis
o6opyoosanus. Kopriopauus Dell™ npennaraet npoiitu nonHblii kypc o0yueHus
pabote ¢ 000pyIOBaHHEM U TTOTYYHUTh CepTHHUKAT. JJ0MOTHUTENBHYIO
uHpopmarmio cMoTpuTe Ha BeO-caiite www.dell.com/training. Yeayru
00y4YeHUs ¥ CepTU(GHKALINK JOCTYITHBI HE BO BCEX PETHOHAX.

UHdopmauma NOM (TonbKo anst MEKCUKK)

B cooTtBeTcTBHM C TpeOOBaHUSIMU O(GHUINATBEHBIX MEKCHKAHCKHX CTaHIapTOB
(NOM) Ha ycTpoiicTBe, OMUCaHHOM B JAHHOM JOKYMEHTE, yKa3aHa Clieyolas
nHpopManus:

Nmvmoprep: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Homep monenu: E02S

Cerp anekrponuranus:  100-240 B nepemeHHOro Toka

Yacrora: 50/60 I'n

[MoTpebmsieMblii TOK: 7,0-35 A
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TeXHUYeCKne XapaKTepPUCTUKH

Mpoueccop

Tun npoueccopa OJMH MM [IBa YeTHIPeXbsAepHBIX nponeccopa Intel®
Xeon® cepun 5500

LLinHa paciuMpeHus

Tun muHb PCI Express 2-ro noxoieHus

PazbeMsbl pacmmpeHus 4epe3 HaACTPOCUHYIO TUIaTy:
Hancrpoeunas OjHa OJHOM BBICOTHI, aiuuHa 9,5 110iMoB,
mnara 1 (uentpanpHas) — 4-kaHanbHas (ciot 1)
NMPUMEYAHMUE. 3101 cnoT MOXKHO 06HOBUTL ANS
nogaepxku 12,2-010MMoBbIX naar.

Onna Hu3KonpoduibHas, uHa 9,5 TI0HMOB,
4-kananpHas (cior 2)

Hanctpoeunas JBe mosHOM BbICOTHI, AauHa 9,5 M0iiMOB,
niara 2 (JeBas) 8-xananbHble (c0TH 3 1 4)
WIH

OjHa HOaHOM BBICOTHI, aiuuHa 9,5 m0iiMoB,
16-kananbHas (caot 3)

NMPUMEYAHUE. TonbKo nepBsble ABe Nnarthl,
yCTaHOBJIEHHbIE B CUCTEME, MOTYT NOTPE6GATb MOLLYHOCTb
25 Br. Bce ocTtanbHble nnatbl, ycTaHaBNMBaeMble B
cucTeme, AOMKHbI NOTPe6nsaTb 15 BT nan meHbLue.

Namatb

ApXHUTEKTypa Mopnynu namsitu DIMM 800, 1066 mnu 1333 MI'u DDR3
registered (peructposas) uiu unbuffered
(uebydepusosannas) Error Correcting Code (ECC,
o0Hapy)KeHHe U UcTpaBienne omnook). [lommepxka
texuonoruu Advanced ECC wiu onTuMu3upoBaHHO
paboTHI MaMSATH.

Moy namsiTy, BocemHazuars 240-KOHTaKTHBIX Pa3beMOB

pazbeMbl
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MamsaTtb (npogomxeHue)

Monynu namsaru,
€MKOCTh

MunumManeHbii 06bem O3Y

1TB unu 2 I'b mogynu UDIMM u 2T'B, 4TB

wiu 8 I'b mogynu RDIMM

(omHO, IBY- HJIM Y€THIPEXPAHTOBBIC B 3aBUCHMOCTH OT
€MKOCTH)

1TB ¢ omaum nipoueccopom (1 DIMM Ha kaskprii
nporeccop)

MakcumainbHsiii 066eM O3Y

96 T'B (c uetbipexpanroBeiMu Moayiisimu 8 I'b RDIMM),
144 TB (c nBypanroBsiMu Moxyisimu 8 I'b RDIMM),
i 24 T'B (¢ moayasmu 2 ' UDIMM)

Hakonutenu

KecTkue nucku

Jo mectr 3,5-110WMOBBIX BHYTPEHHUX JKECTKHX THUCKOB
SAS uu SATA ¢ BO3MOXHOCTBIO KTOPSYEro»
MepEeKITIOUeHHs, 0€3 TONICPKKU IOTIOTHUTEEHOTO
JICHTOYHOTO HAKOTIHTEJIS

JIuckoBOJ TMOKMX AMCKOB

Brewmnuit nononnurensasii USB-nuckoBom ruGkux
IMCKOB eMKocThio 1,44 Mb

JluckoBOJ 111 ONTHYECKUX
JIMICKOB

OnauH JONOTHUTEIbHBIN BHYTPEHHUH IJIOCKHI TUCKOBOJ
SATA DVD-ROM mwm DVD+RW

Jononuutensupiii BHemHuH USB-nuckoBon st
DVD-auckoB

NMPUMEYAHMUE. Ouckosopabl ans DVD-ancKos
npeaHa3Ha4yeHbl TOJIbKO ANA Pa6oTbl C JaHHbIMMU.

Ds1-HaKONUTENb

I'He310 U1 JONIOTHUTEIbHOM BHYTPEHHEH KapThl MaMsATH
Secure Digital (SD)

T'He3n0 /Ui JONOIHUTENbHON BHELIHEH KapThl

mamstu SD

PasbeMbl

3aaHdas MaHeab

CereBas nHTepdeiicHas
iara

[ocnenoBarenbHblil HOPT
usB

Buneo

Yernipe pazbema RJ-45 10/100/1000 M6ut/c Ethernet

9-konTaktHblii DTE-pa3sem, coBmectumsblii ¢ 16550
JIBa 4-KOHTAaKTHBIX pa3beMa, coBMecTHMBIX ¢ USB 2.0

15-konTaktHbili VGA-paszbeM

Hauano pa6oTbl ¢ CUCTEMON 81



PasbeMbl (MpogomkeHue)

JomomHuTenbHAS OHO rHE3/10 Ha 3aJHEH MaHeI! I KapThl (UIALI-TaMsITH
BHEIHSS KapTa MaMsITH
VFlash
Ilepennss nanenn
Bugneo 15-konraxtHblii VGA-pazbem
USB JIBa 4-KOHTaKTHBIX pa3beMa, coBMecTUMBIX ¢ USB 2.0
Buytpennue
USB OnuH 4-KOHTaKTHEIH, coBMecTuMEIH ¢ USB 2.0
JlonoHUTeNbHBIN O[HO THEe3/10 115l BHYTPEHHEH KapThl (UIdII-naMsaTu
BHYTPEHHHIT MOIYIb
namsta SD
Buageo
Tun Buneoamanrepa Berpoennsiit Matrox G200
Buaeonamsts 8 MB u3 O3Y
Power (MutaHue)

M cTouyHHK mUTaHUS NEPEMEHHOI'0 TOKa (Z[HSI Kaxjg0ro O110Ka HI/ITaHI/ISI)

MouHOCTh 870 Br (High Output)
570 Bt /200840 KB (Energy Smart)
Hampsoxenue 90-264 B mepeMeHHOTO TOKa, aBTOMAaTHYECKOE

nepeksoueHne quamna3onos, 4763 'y

Temnootnaua makcumym 2968,6 BTE/4 (High Output)
makcumyMm 1944,9 BTE/4 (Energy Smart)

MaxkcumanbHbliii 6pocok  [Ipu cTraHmapTHBIX MapaMeTpax MUTAIOIIEH CeTH U BO

TOKa BCeM paboueM Jiarna3oHe BHEIIHUX MapaMeTpoB
CUCTEMBI OPOCOK TOKa MOXKET JOCTHrath 55 A s
Ka)kgoro OJioka muTaHus B TeueHne He 6onee 10 Mc.

AKKyMynSTOpHBIE OaTtapen

CucremHast Kpyras minockast akkymyasiTopHast 6atapest
akkymynsTopHas 6arapes CR 2032 3,0 B

AxkymyssTopHas 6arapess biok noHHO-1HMTHEBBIX Garapeii 3,7 B
RAID
(momosHHUTENBHO)
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®dur3uvecKue XxapaKTepuCcTUKU

Beicora 8,64 cm (3,4 mroiima)

IupuHa 48,24 cm (18,99 mroiima) ¢ 3arenkaMu CTOMKA
44,31 cm (17,4 moiima) Ge3 3aleIoK CTOUKU

JmuHa 72,06 cm (28,4 mioiiMa) ¢ O10KaMu TIUTAHUS U JIALEBON
MaHeIbIo
68,07 cm (26,8 mioiima) Ge3 GIOKOB MUTAHUS U JTHIEBOM
MaHenu

Macca (Maxc. 26,1 kr (57,54 pyHTOB)

KOH(HTypaLs)

Macca (mycroit) 17,7 xr (39 ¢yuroB)

YcnoBus akcnnayatauum

NMPUMEYAHMUE. JononHutenbHyio MHbOPMaLMIO 0 napameTpax oKpy»alolei cpefbl
ANS yCTaHOBKM onpeaeNieHHoW KOHGUrypaLmm cucTeMbl CM. Ha BeG-canTte
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

B nipouecce paboth

Bo Bpemst xpanenus

Ot 10° 10 35°C (ot 50° 10 95°F) ¢ MakCUMaIbHOM CKOPOCTHIO
n3meHenus Temneparypsl 10°C B gac

NMPUMEYAHMUE. Ecnu BbicoTa MecTa 3KcnlyaTaLuu Haa
ypoBHeM Mops npeBbiwaeTt 2950 ¢pyToB, MaKcMmanbHas
pa6oyas Temnepartypa cHuxkaetcs Ha 1°F/550 ¢yToB.

Ot -40° 10 65°C (ot -40° no 149°F) ¢ MakcHMabHOI
CKOpOCTbI0 M3MeHeHus Temnepatypbl 20°C B yac

OTHOCHUTENbHAS BIAKHOCTD

B npouecce paGoTbt

Bo Bpems xpaneHus

Ot 20% mo 80% (6e3 KOHAEHCALMH) C MAKCUMAJIbHBIM
n3MeHeHneM BiiakHoCTH 10%/4.

Ot 5% 10 95% (6e3 KoHIEHCAIMH) C MAKCHMAITbHBIM
n3MeHeHneM Biaxxknoctu 10%/y.

MakcumanbHast
BHOpaIHs

B nponecce paboTst

Bo BpEMs XpaHEHUSA

0,26 Gmc B quanazone 5-350 ['1 B TeueHne 5 MUHYT IpU
paboueii opueHTaH

1,54 Gmc B nuanazone 10-250 ' B Tewenue 10 MuHyT nipu
n060# oOpreHTaIH

83

Havano pa6otbl ¢ cucremon



YcnoBusa aKkcnnyatauuu (Mpogo/mKeHHne)

MakcumainbHas ynapHas

Harpyska

B npornecce pabotst

Bo BpEMs XpaHCHUSA

TTonycuHycounaabHOe yiapHOe BO3/IeHCTBHE MPH JIF000iT
paboueii opuenTanyuu 31 G 5% u ANMUTENEHOCTH UMITYJIbCA
2,6 mc £10%

IonycunycounanbHoe yiapHOE BO3IEHCTBHE CO BCEX MIECTH
ctopoH 71 G £5% npu anurensHOCTH uMIyabca 2 Mc £10%

VYnapHoe BO3€HCTBHE C XapaKTEPUCTUKON NPAMOYTOJIbHON
(hopMmbI co Beex miecTd cTopoH 27 G ¥ H3MEHEHHUEM CKOPOCTH
235 nmroiimoB/c uiu Gosblie

Beoicora Haz ypoBHEM
Mopst

B npouecce paGoTh

Bo BpEMs XpaHCHUSA

Or -16 10 3048 m (ot -50 10 10 000 dyToB)

MPUMEYAHMUE. Ecnu Bbicota MecTa akcnnyaTaLum Haa ypoBHEM
mops npe.biwaeT 2950 ¢pyToB, MaKcMManbHasa paboyas
Temnepatypa cHuxaetcs Ha 1°F/550 ¢yToB.

Or -16 o 10 600 M (ot -50 1o 35 000 ¢pyroB)
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Sistemas
Dell™ PowerVault™ NX3000

Procedimientos iniciales
con el sistema
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Notas, precauciones y avisos
g NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar

mejor el ordenador.

/\ PRECAUCION: Un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de dafios en el
hardware o pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

A AVISO: Un AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones o incluso la
muerte.

La informacién contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerVault son marcas
comerciales de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los
Estados Unidos y en otros paises; Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros paises.

Es posible que se utilizan otros nombres y marcas comerciales en este documento para hacer referencia
alas entidades que son duefias de las marcas y nombres o a sus productos. Dell Inc. renunciaa cualquier
interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo E02S
Tipo reglamentario E02S001

Abril de 2010  N/P F354N Rev. A01



Instalacion y configuracion

A AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones de
seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de los rieles y del sistema en un rack

Monte los rieles e instale el sistema en el rack siguiendo las instrucciones de
seguridad y de instalacién del rack incluidas con el sistema.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion

Conecte los cables de alimentacion al sistema vy, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacién correspondiente al monitor.
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Fijacion de los cables de alimentacion

Doble los cables de alimentacién del sistema en forma de bucle, como se
muestra en la ilustracion, y fijelos al soporte con la correa proporcionada.

Conecte el otro extremo de los cables de alimentacién a una toma eléctrica
con conexién a tierra o a otra fuente de alimentacién, como por ejemplo un
sistema de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién
de alimentacién (PDU).

Encendido del sistema

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor opcional, si se
utiliza. Los indicadores de alimentacién deberian encenderse.
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Instalacién del bisel opcional

Instale el bisel (opcional).

Sistema operativo compatible

El sistema se incluye preinstalado con Microsoft® Windows® Storage Server 2008
Standard x64 Edition.

% NOTA: Para obtener la informacion mas reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite www.dell.com.

Otra informacion atil

A AVISO: Consulte la informacion sobre normativas y seguridad suministrada con
el sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este
documento o constar en un documento aparte.

* Enla documentacion del rack incluida con la solucién de rack se describe
cémo instalar el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién sobre
las caracteristicas del sistema y se describe como solucionar problemas del
sistema ¢ instalar o sustituir componentes. Este documento esta disponible
en linea en la pagina support.dell.com.
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*  Enlos soportes multimedia suministrados con el ordenador se incluyen
documentacién y herramientas para configurar y administrar el sistema,

incluidas las relativas al sistema operativo, el software de administracion del
sistema, las actualizaciones del sistema y los componentes del sistema que
haya adquirido con su sistema.

Q NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com y, si las hay,

léalas antes de proceder a la instalacion, puesto que a menudo sustituyen la
informacion contenida en otros documentos.

Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende algtin procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no
funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.
Dell™ cuenta con una amplia oferta de formacién y certificacion de hardware.
Para obtener mds informacién, vaya a www.dell.com/training. Es posible que
este servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma

Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Niamero de modelo:

Voltaje de alimentacion:

Frecuencia:

Consumo eléctrico:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

E02S

100-240 V CA

50/60 Hz

7,0-35A
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Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador

Uno o dos procesadores cuddruples
Intel® Xeon® Serie 5500

Bus de expansion

Tipo de bus

PCI Express de segunda generacion

Ranuras de expansién mediante tarjeta vertical:

Tarjeta vertical 1
(tarjeta vertical central)

Tarjeta vertical 2
(tarjeta vertical izquierda)

Una de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x4 (ranura 1)

NOTA: Esta ranura se puede ampliar a 12,2 pulgadas.

Una de perfil bajo de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x4 (ranura 2)

Dos de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x8 (ranuras 3 y 4)

O bien:

Una de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x16 (ranura 3)

NOTA: La compatibilidad con hasta 25 W sdlo esta
disponible en las dos primeras tarjetas instaladas en el
sistema; las tarjetas adicionales instaladas en el sistema
deben ser de 15 W o menos.

Memoria

Arquitectura

Médulos DIMM DDR3 ECC registrados o sin bufer a
800, 1 066 o 1 333 MHz Compatibilidad con

ECC avanzada o funcionamiento con optimizacién de
memoria

Moédulo de memoria
modulo de memoria

18 de 240 patas

Moédulo de memoria
modulo de memoria

RAM minima

UDIMM de 1 6 2 GBy RDIMM de 2 GB, 4 GB
u8GB

(individuales, duales o cuadruples, segtin la capacidad)

1 GB con un tnico procesador
(1 DIMM por procesador)

RAM madxima

96 GB (con RDIMM de 8 GB cuddruples), 144 GB (con
RDIMM de 8 GB duales) 0 24 GB (con UDIMM de 2 GB)
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Unidades

Unidades de disco duro Hasta seis unidades internas de disco duro de
3,5 pulgadas e intercambio sobre la marcha, de tipo SAS
o SATA, sin compatibilidad con unidad de cinta interna
opcional

Unidad de disquete Unidad USB externa opcional de 1,44 MB

Unidad éptica

Una unidad de DVD-ROM o DVD+RW SATA interna
opcional reducida
Unidad de DVD USB externa opcional

NOTA: Los dispositivos de DVD son s6lo de datos.

Unidad flash Tarjeta de memoria Secure Digital (SD) interna
opcional
Tarjeta de memoria SD externa opcional
Conectores

Parte posterior
NIC
Serie
USB
Video

Tarjeta VFlash externa
opcional

Cuatro RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps

9 patas, DTE, compatible con el estdndar 16550
Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0

VGA de 15 patas

Una ranura para tarjeta de memoria flash en el panel
posterior

Parte frontal

Video VGA de 15 patas

USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Internos

USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0

Moédulo SD interno Una ranura para tarjeta de memoria flash interna

opcional
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Video

Tipo de video Matrox G200 integrado

Memoria de video 8§ MB compartida

Alimentacion

Fuente de alimentacién de CA (por fuente de alimentacion)

Potencia 870 W (alto rendimiento)

570 W/200840 KB (Energy Smart)
Voltaje 90-264 V CA, autoajustable, 47-63 Hz
Disipacién de calor 2968,6 BTU/h como méximo (alto rendimiento)

1944,9 BTU/h como méximo (Energy Smart)

Corriente de En condiciones normales de linea y en todo el rango

conexién médxima operativo del sistema, la irrupcién de corriente puede
alcanzar 55 A por cada fuente de alimentacién durante
10 ms o menos.

Baterias
Bateria del sistema Bateria de litio, tipo moneda CR 2032,3,0 V
bateria RAID Bateria ion de litio de 3,7 V
(opcional)

Caracteristicas fisicas

Altura 8,64 cm (3,4 pulgadas)

Anchura 48,24 cm (18,99 pulgadas) con los pestillos del rack
44,31 cm (17,4 pulgadas) sin los pestillos del rack

Profundidad 72,06 cm (28,4 pulgadas) con las fuentes de

alimentacion y el bisel
68,07 cm (26,8 pulgadas) sin las fuentes de
alimentacion y el bisel

Peso 26,1 kg (57,54 1b)
(configuracién maxima)
Peso (vacio) 17,7 kg (39 Ib)
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Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento

Almacenamiento

10°a 35°C (50° a 95°F) con una graduacién de temperatura
maxima de 10°C por hora

NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m (2950 pies), la
temperatura maxima de funcionamiento se reduce a -17°C
cada 168 m (1°F/550 pies).

De —40°C a 65°C (—40° a 149°F) con una graduacién de
temperatura médxima de 20°C por hora

Humedad relativa

En funcionamiento

Almacenamiento

Del 20 al 80% (sin condensacién) con una graduacién de
humedad maxima del 10% por hora

Del 5 al 95% (sin condensacién) con una graduacion de
humedad maxima del 10% por hora

Vibracién m4xima

En funcionamiento

Almacenamiento

0,26 Grms de 5 a 350 Hz durante 5 minutos en las
orientaciones de funcionamiento

1,54 Grms de 10 a 250 Hz durante 10 minutos en todas las
orientaciones

Impacto maximo

En funcionamiento

Impacto en semionda sinusoidal en todas las orientaciones
de funcionamiento de 31 G +/-5% con duracién de pulso de

2,6 ms +/-10%

Almacenamiento Impacto en semionda sinusoidal en los seis laterales de
71 G +/-5% con duracién de pulso de 2 ms +/-10%
Impacto en onda cuadrada en los seis laterales de 27 G con
cambio de velocidad a 596,9 cm/s (235 pulgadas/s) o superior
Altitud

En funcionamiento

Almacenamiento

De -16 a 3048 m (-50 a 10.000 pies)

NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m (2950 pies), la
temperatura maxima de funcionamiento se reduce a—17°C cada 168 m
(1°F/550 pies)

De -16a 10.600 m (=50 a 35.000 pies)
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarilar

g NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimei olacak
onemli bilgiler verir.

A DIKKAT: DIKKAT, yonergelere uyulmadiginda donanimin zarar gorebilecegini
veya veri kaybi olabilecegini belirtir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar, kisisel yaralanma
veya 6lum tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tum haklari saklidir.

Dell Inc. kurulusunun yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde ¢cogaltiimasi kesinlikle
yasaktir.

Dell, DELL logosu ve PowerVault, Dell Inc. kurulusunun ticari markalaridir; Intel ve Xeon

Intel Corporation'in ABD'deki ve diger ulkelerdeki tescilli ticari markalaridir; Microsoft ve Windows,
Microsoft Corporation'in ABD'deki ve/veya diger tlkelerdeki ticari markalari veya tescilli ticari
markalaridir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da Urtinlerine atifta bulunmak icin baska ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin disindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hicbir mulkiyet hakki olmadigini beyan eder.

Model E02S
Duizenleyici Turti E02S001

Nisan 2010  P/NF354N  Rev. AO1



Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: izleyen islemleri uygulamadan nce sistemle birlikte gelen giivenlik
yénergelerini okuyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tiim parcalarin tamam olup olmadigini kontrol
edin.

Raylari ve Sistemi Rafa Monte Etme

e
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Raylarin ve sistemin rafa montajini sistemle birlikte saglanan guvenlik
ydnergelerini ve raf montaj yonergelerini izleyerek gerceklestirin.
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Istege Bagli — Klavye, Fare ve Monitdriin Baglanmasi

Klavye, fare ve monit6rii baglayin (istege bagh).

Sisteminizin arkasindaki konektorlere her konektdre hangi kablonun
takilacagini gésteren simgeler bulunur. Monitoriin kablo konektériinde bulunan
vidalar (varsa) mutlaka sikin.

Gug kablolarinin Baglanmasi

Sistemin gii¢ kablolarinin sisteme baglantisini yapin ve bir monitor
kullaniliyorsa, monitériin giic kablosunun monitére baglantisini gergeklestirin.
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Gug¢ Kablolarinin Sabitlenmesi

Sistemin gii¢ kablosunu resimde gosterildigi gibi ilmek yapin ve kabloyu
sistemle birlikte verilen seridi kullanarak destege sabitleyin.

Gug¢ kablolarinin diger uclarini toprakl bir elektrik prizine veya kesintisiz gii¢
kaynagi (UPS) veya gii¢ dagitim birimi (PDU) gibi ayri bir gii¢c kaynagina takin.

Sistemin Acilmasi

p

Sistemin ve kullaniliyorsa istege bagli monitorin Gizerindeki gi¢ diigmesine
basin. Gug gostergeleri yanmalidir.
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istege Bagli Cercevenin Takilmasi

Cerceveyi takin (istege bagl).

Desteklenen isletim Sistemi

Sisteminizde 6nceden yiikli Microsoft® Windows® Storage Server 2008
Standard x64 Edition bulunur.

Q NOT: Desteklenen igletim sistemlerine iligkin en son bilgiler icin

bkz. www.dell.com.

ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte verilen glivenlik ile ilgili ve diizenleyici bilgilere
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bakin. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmig veya ayri bir belge olarak
eklenmisg olabilir.

Raf ¢cdziminiz ile birlikte gelen raf belgeleriniz sisteminizi bir rafa nasil
takacaginizi agiklar.

Donanim Kullanici El Kitabi sistem 6ézellikleri Gzerine bilgiler icermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin yliklenmesi ve degistirilmesi
islemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belge ¢evrimigi olarak
support.dell.com adresinde bulunmaktadir.

Sisteminizle birlikte satin aldiginiz isletim sistemi, sistem yénetimi yazilimi,
sistem giincellemeleri ve sistem bilesenleri ile ilgili olanlar dahil, sisteminizle
birlikte génderilen ve sisteminizin yapilandiriimasi ve yonetilmesi icin belgeler
ve araclar sunan her tirli ortam.
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Q NOT: Her zaman support.dell.com adresindeki giincellemeleri kontrol edin
ve genellikle diger belgelerdeki bilgileri gecersiz kildigindan dnce
glincellemeleri okuyun.

Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir islemi anlamadiysaniz ya da sistem beklendigi sekilde
calismadiysa bkz. Donanim Kullanici El Kitabi. Dell™ kapsamli donanim
egitimi ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi icin bkz. www.dell.com/training.
Bu hizmet tim bdélgelerde sunulmamaktadir.

NOM Bilgisi (Yalnizca Meksika icin)

Asagidaki bilgiler, resmi Meksika standartlarina (NOM) uygun olarak bu
belgede aciklanan aygit(lar) igin verilmektedir:

thalatcr: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Model numarasi: E02S
Besleme gerilimi: 100-240 VAC
Frekans: 50/60 Hz
Akim tiketimi: 7,0-35A

Sistem Baglangi¢ Kilavuzu | 103



Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi

Bir veya iki quad-core Intel® Xeon® Processor 5500
serisi

Genigletme Veriyolu

Veriyolu tlru

PCI Express Generation 2

Yikseltici karti Uizerinden genisletme yuvalari:

Yikseltici 1
(Merkez Yikseltici)

Yukseltici 2
(Sol Yukseltici)

Bir adet tam yikseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x4 baglanti
(yuva 1)

NOT: Bu yuva 12,2 ing degerine yiikseltilebilir.

Bir adet dustk profilli, 9,5 ing uzunlukta, x4 baglanti
(yuva 2)

iki adet tam yiikseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x8 baglanti
(yuva 3 ve 4)

veya

Bir adet tam yukseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x16 baglant
(yuva 3)

NOT: 25 W'a kadar destek yalnizca sisteme takilan ilk iki
kartta bulunur; sisteme takilan her tirlii ek kartin 15 W
veya daha altinda olmasi gerekir.

Bellek

Mimari

800, 1066 veya 1333 MHz DDR3 kayitli veya ara bellege
alinmamis Hata Diizeltme Kodu (ECC) DIMM'ler.
Gelismis ECC Destegi veya En Iyi Duruma Getirilmis
Bellek calismasi.

Bellek moduilti
soketler

On sekiz adet 240 pinli

Bellek modlu
kapasiteler

Minimum RAM

1 GB ve 2 GB UDIMM'ler ve 2 GB, 4 GB
veya 8 GB RDIMM'ler
(tek, cift veya dort seviyeli, kapasiteye bagli)

Tek islemciyle 1 GB (islemci basina 1 DIMM)

Maksimum RAM

96 GB (dort seviyeli 8 GB RDIMM ile), 144 GB (cift
seviyeli 8 GB RDIMM ile) veya 24 GB (2 GB
UDIMM'ler ile)
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Surlculer

Sabit siriicller

istege bagh dahili teyp siiriicti desteksiz alti adede kadar
3,5 ing, dahili, caligirken takilabilir SAS veya SATA sabit

srlcd

Disket suriict

Istege bagh harici USB 1,44 MB siiriicil

Optik surtici

Bir adet istege bagli ince SATA DVD-ROM veya

DVD+RW surtict
Istege bagh harici USB DVD

NOT: DVD cihazlari sadece veriye dayalidir.

Flash surici

Istege bagh dahili Secure Digital (SD) bellek karti

Istege bagh harici SD bellek karti

Konektorler

Arka
NIC Dort RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Seri 9-pin, DTE, 16550 uyumlu
usB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video 15 pin VGA
Istege bagli harici Arka panelde bir adet flash bellek karti yuvasi
VFlash karti
On
Video 15 pin VGA
usB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Dahili
usB Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
istege bagli dahili Bir adet dahili flash bellek karti yuvasi
SD modulii
Video
Video tird Tumlesik Matrox G200
Video bellegi 8 MB paylagimli

Sistem Baslangi¢ Kilavuzu
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Power (Glig)

AC Gug Kaynag! (her bir glic kaynag! icin)

Watt Degeri 870 W (Ylksek Cikis)
570 W /200840 KB (Energy Smart)
Gerilim 90-264 VAC, otomatik kademeli, 47-63 Hz
Is1 dagitimi 2968,6 BTU/saat maksimum (Yiiksek Cikis)
1944,9 BTU/saat maksimum (Energy Smart)
Maksimum ani Normal hat kosullari altinda ve sistemin ortam ¢alisma
akim araliginin Uizerinde, ani akim 10 ms veya daha kisa bir
stire icin glic kaynag! basina 55 A'ya ulasabilir.
Piller
Sistem pili CR 2032 3,0 V lityum diigme pil
RAID pili 3.7-V lityum iyon pil takimi

(istege bagl)

Fiziksel
Yikseklik 8,64 cm (3,40 ing)
Genislik 48,24 cm (18,99 ing) raf kilitleri ile
44,31 cm (17,4 ing), raf kilitleri olmadan
Derinlik 72,06 cm (28,4 ing), gu¢ kaynaklari ve gerceve ile

68,07 cm (26,8 ing), glic kaynaklari ve gergeve olmadan

Agirhik (maksimum
yapilandirma)

26,1 kg (57,54 Ib)
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Agirlik (bos durumda)

17,7 kg (39 Ib)

Sistem Baslangi¢ Kilavuzu



Cevre Ozellikleri

NOT: Belli sistem yapilandirmalarinin ¢evre dnlemleri hakkinda ilave bilgi igin, bkz.
www.dell.com/environmental_datasheets.

Sicakhk
Calisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli 10° - 35°C
(50° - 95°F)
NOT: 2950 fitin tizerindeki ylikseklikler igin, maksimum
calisma sicakhigr 1°F/550 ft. duser.
Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli —40° - 65°C
(—40° - 149°F)
Bagil Nem
Calisma Saatte maksimum %10'luk nem degisimli %20 - %80
(yogusmasiz)
Depolama Saatte maksimum %10'luk nem degisimli %5 - %95

(yogusmasiz)

Maksimum titresim

Calisma Islemsel oryantasyonlarda 5 dakika igin 5-350 Hz'ten
0,26 Gms'e

Depolama Tum iglemsel oryantasyonlarda 10 dakika i¢in 10-250 Hz'ten
1,54 Gms'e

Maksimum sarsinti

Calisma Yarim sinus sok tim islemsel oryantasyonlarda 31 G +/- %5,
2,6 ms +/- %10 darbe sureli

Depolama Yarim sinus sok tim alti kenarda 71 G +/- %5, 2 ms +/— %10
darbe stireli

Kare dalga sok tim alti kenarda 27 G, 235 in/s veya daha
buyik hiz degisiklikli

Y ikseklik
Calisma -16 - 3048 m (-50 - 10.000 ft)
NOT: 2950 fitin tizerindeki ylikseklikler i¢in, maksimum
calisma sicakligr 1°F/550 ft. diger.
Depolama -16 - 10.600 m (=50 - 35.000 ft)
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